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Notes, Cautions, and Warnings

Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of
your computer.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal
injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and PowerEdge are trademarks of Dell Inc.; Citrix and XenServer are trademarks
of Citrix Systems, Inc. and/or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States
Patent and Trademark Office and in other countries. /nte/ and Xeon are registered trademarks of Intel
Corporation in the U.S. and other countries; Microsoft, Hyper-V, Windows, and Windows Server are
either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries. Red Hat and Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States
and other countries; SUSE is a registered trademark of Novell, Inc., in the United States and other
countries. VMware is a registered trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other
jurisdictions.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.

Model E01S

December 2008 P/N N686D Rev. A02



Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Rails and System in a Rack
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Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cables
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Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cablc to the monitor.

4 | Getting Started With Your System




Securing the Power Cord

Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration and
secure the cable with the provided strap.

Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a
separate power source such as an uninterruptible power supply (UPS) or a
power distribution unit (PDU).

Turning on the System

2

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators
should light.
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Installing the Optional Bezel

Install the bezel (optional).

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system
documentation that ships with your system. To install an operating system for
the first time, see the installation and configuration documentation for your
operating system. Be sure the operating system is installed before installing
hardware or software not purchased with the system.

Citrix® XenServer™ 5.0 with hotfix 1 or later
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V™

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, and Enterprise
(32-bit x86) Gold editions

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise, and
Datacenter (x64) Gold editions

Microsoft Window Small Business Server 2008, Standard and Premium
(x64) editions.

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard, and Enterprise
(32-bit x86) editions with SP2

Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise (x64) editions
with SP2
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Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard and Enterprise (32-bit x86)
editions with SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise, and Datacenter
(x64) editions with SP2

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard and Premium
editions with SP2

Red Hat® Enterprise Linux® ES and AS 4.7 (x86)

Red Hat Enterprise Linux ES and AS 4.7 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

VMware® ESX Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available)
VMware ESXI Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available)

NOTE: For the latest information on supported operating systems, see
www.dell.com.

Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your

system. Warranty information may be included within this document or as a
separate document.

The rack documentation included with your rack solution describes how
to install your system into a rack.

The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document is available online at
support.dell.com.

Any media that ships with your system that provides documentation and
tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software, system
updates, and system components that you purchased with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates
first because they often supersede information in other documents.
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Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system

does not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual.

Dell™ offers comprehensive hardware training and certification. See
www.dell.com/training for more information. This service may not be offered

in all locations.

Technical Specifications

Processor

Processor type

One or two quad- or dual-core Intel® Xeon®

processors

Expansion Bus

Bus type

Expansion slots via riser card:

Riser 1 (Center Riser)

Riser 2 (Left Riser)

PCI Express Generation 2

(Slot 1) One full-height, half-length x8 link

(Slot 2) One full-height, half-length x8 link

NOTE: Both slots support up to 25 W, but only
one 25-W card can be installed in the system at
a time. With two cards installed, one 25-W card
can be installed while the other card must be
15 W or under.

Memory

Architecture

Memory module sockets

Memory module capacities

800, 1066 or 1333 MIz DDR3 registered
or unbuffered Error Correcting Code
(ECC) DIMMs. Support for Advanced

ECC or memory-optimized operation.
Twelve 240-pin

1 GB or 2 GB UDIMMs;
2 GB, 4 GB, or 8 GB RDIMMs, single-, dual-,
or quad-ranked
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Memory (continued)

Minimum RAM 1 GB with a single CPU
Maximum RAM 96 GB (with § GB RDIMMs) or
24 GB (with 2 GB UDIMMs)
Drives
Hard drives Up to six 2.5-inch, internal, hot-swappable

Diskette Drive

Optical drive

SAS or SATA hard drives with backplane
support

Optional external USB 1.44-MB drive

One optional internal slimline SATA DVD-
ROM or DVD+RW drive
Optional external USB DVD

NOTE: DVD devices are data only

Flash Drive Optional internal USB
Optional internal Secure Digital (SD)
memory card
Optional external SD memory card
Connectors
Back
NIC Four RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA

Optional external VFlash card

Front
Video
USB

Internal

USB

Internal secure digital (SD) module

One optional flash memory card slot with
1IDRACG6 Enterprise

15-pin VGA
Two 4-pin, USB 2.0-compliant

One 4-pin, USB 2.0-compliant

One optional flash memory card slot with
the internal SD module
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Video

Video type

Video memory

Integrated Matrox G200
8 MB shared

Power

AC Power Supply (per power supply)
Wattage

Voltage
Heat dissipation

Maximum inrush current

Batteries

System battery
RAID battery (optional)

717 W (High Output)
502 W (Energy Smart)

90-264 VAC, autoranging, 47-63 Hz
2446.5 BTU/hr maximum (High Output)
1712.9 BTU/hr maximum (Energy Smart)

Under typical line conditions and over

the entire system ambient operating range,
the inrush current may reach 55 A per power
supply for 10 ms or less

CR 2032 3.0-V lithium coin cell
3.7-V lithium ion battery pack

Physical

Height 4.26 cm (1.68 in)

Width 48.24 cm (18.99 in) with rack latches
424 cm (16.69 in) without rack latches

Depth 77.2 cm (30.39 in) with power supplies

Weight (maximum configuration)

Weight (empty)

10 |

and bezel
73.73 (29.02 in) without power supplies
and bezel

17.69 kg (39 1b)
13.25 kg (29.2 1b)
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Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets

Temperature

Operating

Storage

Relative humidity
Operating

Storage

Maximum vibration
Operating
Storage
Maximum shock

Operating

Storage

10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour
NOTE: For altitudes above 2950 feet, the

maximum operating temperature is derated
1°F/550 ft.

—40° to 65°C (-40° to 149°F) with a
maximum temperature gradation of 20°C
per hour

20% to 80% (non-condensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

5% to 95% (non-condensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

0.26 Gms from 5-350 Hz for 5 minutes
in operational orientations

1.54 Gms from 10-250 Hz for 10 minutes

in all orientations

Half sine shock in all operational orientations
of 31 G plus or minus 5% with a pulse
duration of 2.6 ms plus or minus 10%

Half sine shock on all six sides of 71 G plus or
minus 5% with a pulse duration of 2 ms plus
or minus 10%

Square wave shock on all six sides of 27 G
with a velocity change at 235 in/sec or greater
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Environmental (continued)

Altitude

Operating

Storage

Getting Started With Your System

16 t0 3,048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the

maximum operating temperature is derated
1°F/550 ft.

-16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)
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Poznamky, upozornéni a varovani

Q POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dulezité informace, které pomahaji
lepSimu vyuziti pocitace.

A VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni nebezpeéi
poskozeni majetku, irazu nebo smrti.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez piedchoziho upozornéni.
© 2008 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materialti bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je pfisné zakazana.

Dell, logo DELL a PowerEdge jsou ochranné znamky spole¢nosti Dell Inc. Citrix a XenServer jsou
ochranné znamky spole¢nosti Citrix Systems, Inc. a/nebo jedné nebo vice jejich pobocek a mohou
byt registrovany Gfadem pro patenty a ochranné znamky v USA a dalSich zemich. Intel a Xeon jsou
registrované ochranné znamky spole¢nosti Intel Corporation v USA a dalSich zemich. Microsoft,
Hyper-V, Windows a Windows Server jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a v dalSich zemich. Red Hat a Enterprise Linux jsou
registrované ochranné znamky spole¢nosti Red Hat, Inc. v USA a dal$ich zemich. SUSE je registrovana
ochranné znamka spole¢nosti Novell, Inc. v USA a dal$ich zemich. VMware je registrovana ochranna
znamka spole¢nosti VMware, Inc. v USA a dal$ich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dal§i ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na
spolecnosti vlastnici tyto znamky a ndzvy nebo na jejich produkty. Spole¢nost Dell Inc. nema
vlastnické zajmy vici ochrannym znamkam a obchodnim nazvim jinym nez svym vlastnim.

Model EO01S

Prosinec 2008 €. dilu N686D Rev. A02



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pfed provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte
bezpecnostni pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Instalace kolejniéek a systému do stojanu

Sestavte kolejnic¢ky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpe¢nostnich pokynii
a pokyn k instalaci do stojanu dodanych se systémem.
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Volitelné — Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Ptipojte klavesnici, mys$ a monitor (volitelné).

Konektory na zadni strané systému maji ikony znazortiujici, ktery kabel se ma
pfipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu monitoru
byly dobte dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pripojeni napajecich kabelt
\/
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Ptipojte napajeci kabely k systému, a pokud pouzivate monitor, pfipojte napajeci
kabel také k monitoru.
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16 | Zaciname se systémem




Zajisténi napajeciho kabelu

Ohnéte napajeci kabel do smycky, jak je znazornéno na obrazku, a zajistéte jej
dodanou paskou.

Poté zasuiite druhy konec napéjecich kabeld do uzemnéné elektrické zasuvky nebo
je pripojte k samostatnému zdroji napajeni, napiiklad ke zdroji nepferusitelného
napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Zapnuti systému

Stisknéte vypinac na systému a na monitoru. Indikatory napajeni by se mély
rozsvitit.
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Instalace voliteIného ¢elniho krytu

Nainstalujte ¢elni kryt (volitelny).

Dokoncéeni nastaveni operaéniho systému

Pokud jste zakoupili pedinstalovany opera¢ni systém, prostudujte dokumentaci k
opera¢nimu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést prvni instalaci
opera¢niho systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci
operacniho systému. Nez zacnete s instalaci hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl
zakoupen spole¢né se systémem, ujistéte se, Ze je nainstalovan opera¢ni systém.

18

Citrix® XenServer " 5.0 s hotfix 1 nebo novéjsi
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V'"

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard a Enterprise (32-bit x86),
verze Gold

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise a Datacenter
(x64), verze Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2008, verze Standard a Premium
(x64)

Microsoft Windows Server 2003, verze Web, Standard a Enterprise
(32bitové x86) s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Server 2003, verze Standard a Enterprise (x64)
s aktualizaci SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2, verze Standard a Enterprise (32bitové
x86) s aktualizaci SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2, verze Standard, Enterprise a Datacenter
(x64) s aktualizaci SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, verze Standard
a Premium s aktualizaci SP2

* RedHat® Enterprise Linux® ES a AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES a AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

«  VMware® ESX verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (je-li k dispozici)
* VMware ESXi verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (je-li k dispozici)

systémech ziskate na adrese www.dell.com.

Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostuduijte si informace o bezpe&nosti a predpisech,
které byly dodany se systémem. Informace o zaruce je soucasti
tohoto dokumentu nebo je pfilozena samostatné.

* Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  Prirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a
popisuje feSeni problémi se systémem a instalaci nebo vyménu komponent.
Tento dokument je k dispozici online na webu support.dell.com.

* Média dodana se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro konfiguraci
a spravu systému. Mohou byt dodana naptiklad média tykajici se operacniho
systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a komponent
zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a proctéte aktualizace
uvedené na adrese support.dell.com, protoze tyto aktualizace €asto
nahrazuji informace v ostatnich dokumentech.
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Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupii popsanych v této pfirucce nebo nepracuje-li
systém podle ocekavani, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru. Spolecnost
Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni skoleni a certifikaci. Dalsi
informace naleznete na webovych strankach www.dell.com/training. Tato sluzba
nemusi byt nabizena ve vSech regionech.

Technické specifikace

Procesor
Typ procesoru Jeden nebo dva Ctyfjadrové nebo dvoujadrové
procesory Intel® Xeon
RozSifovaci sbérnice
Typ sbérnice PCI Express 2. generace
Rozsitujici sloty prostiednictvim
zvedaci karty:
Zvedaci karta 1 (stfedni) (Slot 1) Jeden slot x8 s plnou vyskou a poloviéni
délkou
Zvedaci karta 2 (leva) (Slot 2) Jeden slot x8 s plnou vyskou a polovi¢ni
délkou

POZNAMKA: Oba sloty podporuji vykon
az 25 W, ale v systému muze byt v jednom
okamziku nainstalovana pouze jedna
25wattova karta. Chcete-li nainstalovat
dveé karty, mGze byt jedna karta 25wattova,
ale druha musi byt nejvySe 15wattova.

Pameét’

Architektura Pamét’ové moduly DIMM s taktovaci frekvenci
800, 1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3,
registrované nebo bez vyrovnavaci paméti, s
ochranou ECC; podpora technologie Advanced
ECC a optimalizace vyuziti paméti

Sloty pro pamét’ové moduly Dvanact 240kolikovych
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Pamét’ (pokracovani)

Kapacity pamét’ovych modult

Minimum paméti RAM

Maximum paméti RAM

Moduly UDIMM 1 GB nebo 2 GB;
moduly RDIMM 2 GB, 4 GB nebo 8 GB,
jednoduché, dualni nebo kvadralni

1 GB s jednim procesorem

96 GB (moduly RDIMM 8 GB) nebo
24 GB (moduly UDIMM 2 GB)

Jednotky

Pevné disky

Az Sest 2,5 palcovych internich pevnych diskt
SAS nebo SATA piesunovatelnych za provozu
s podporou desky zadni plochy

Disketova jednotka Volitelna externi jednotka USB 1,44 MB
Opticka jednotka Jedna volitelna interni jednotka DVD-ROM
nebo DVD+RW (slim-line SATA)
Volitelna externi jednotka USB DVD
POZNAMKA: Zafizeni DVD jsou uréena
pouze pro data.
Disk flash Volitelny interni USB
Volitelnd interni pamét’ova karta SD
(Secure Digital)
Volitelna externi pamét’ova karta SD
Konektory
Vzadu
Sit’ové Ctyfi konektory sité Ethernet typu RJ-45
podporujici rychlosti 10/100/1000 Mb/s
Sériovy 9 kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
USB Dva 4 kolikové, USB 2.0
Video 15 kolikovy VGA

Volitelna externi karta VFlash

Jeden slot pro volitelnou pamét’ovou kartu flash
s ovlada¢em iDRAC6 Enterprise
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Konektory (pokrac¢ovani)

Vpiedu
Video
USB
Interni
USB
Interni modul SD (Secure Digital)

15 kolikovy VGA
Dva 4 kolikové, USB 2.0

Jeden 4 kolikovy, USB 2.0

Jeden slot pro volitelnou pamét’ovou kartu flash
s internim modulem SD

Video

Typ grafiky Integrovana Matrox G200
Graficka pamét’ 8 MB (sdilend)
Napajeni

Stiidavy proud (na jeden napajeci zdroj)

Vykon

Napéti

Odvod tepla

Maximalni narazovy proud

Baterie

Systémova baterie

Baterie RAID (volitelnd)

22 | Zacgindme se systémem

717 W (vysoky vykon)
502 W (Energy Smart)

90-264 V stt., automatické prepinani rozsahu,
47-63 Hz

Maximalné 2446,5 BTU/hod. (vysoky vykon)
Maximalné 1712,9 BTU/hod. (Energy Smart)

V typickych podminkach napajeni a v celém
provoznim rozsahu systému miize narazovy
proud doséhnout 55 A na jeden napéajeci zdroj po
dobu 10 ms nebo méné.

Lithium-iontova knoflikova baterie CR 2032
30V

Lithium-iontova baterie 3,7 V



Rozméry

Vyska 4,26 cm

Sitka 48,24 cm se zapadkami kolejnicek
42,4 cm bez zapadek kolejnicek

Hloubka 77,2 cm s napajecimi zdroji a ¢elnim krytem
73,73 cm bez napéjecich zdroji a ¢elniho krytu

Hmotnost (maximalni konfigurace) 17,69 kg
Hmotnost (prazdné) 13,25 kg
Prostiedi

POZNAMKA: Dalsi informace o meéfenych Udajich prostredi najdete
pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese
www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota
Provozni 10 az 35 °C s maximalnim nardstem teploty o
10 °C za hodinu
POZNAMKA: V nadmoiskych vyskach
nad 900 metrl je maximalni provozni
teplota snizena o 1 °C na kazdych
300 metrd.
Skladovaci -40 az 65 °C s maximalnim nartstem teploty o
20 °C za hodinu
Relativni vlhkost
Provozni 20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim
nardstem vlhkosti 0 10 % za hodinu
Skladovaci 5 az 95 % (bez kondenzace) s maximalnim

narustem vlhkosti o 10 % za hodinu

Maximalni vibrace

Provozni 0,26 g pti 5-350 Hz po dobu 5 minut v
provoznich orientacich
Skladovaci 1,54 g pti 10-250 Hz po dobu 10 minut ve vSech

orientacich
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Prostredi (pokracovani)

Maximalni raz

Provozni

Skladovaci

Nadmoi'ska vySka

24

Provozni

Skladovaci

Zaciname se systémem

Pulsinusovy raz ve vSech provoznich orientacich
osile 31 G +/- 5 % s délkou impulsu 2,6 ms
+/- 10 %

Pulsinusovy raz na vsech Sesti stranach o sile
71 G +/- 5 % s délkou impulsu 2 ms +/- 10 %

Réz s obdélnikovym prib&éhem viny na vsech
Sesti stranach o sile 27 G se zménou rychlosti
6 m/s nebo vyssi

-16 az3 048 m

POZNAMKA: V nadmofskych vyskach
nad 900 metr je maximalni provozni
teplota snizena o 1 °C na kazdych

300 metrd.

-16 az 10 600 m
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Remarques, précautions et avertissements
Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent

vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

/\ AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque
d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a2 modification sans préavis.
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Lareproduction de ces documents de quelque maniere que ce soit sans I'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Dell, le logo DELL et PowerEdge sont des marques de Dell Inc. ; Citrix et XenServer sont des marques
de Citrix Systems, Inc. et/ou de plusieurs de ses filiales et peuvent étre déposées au Bureau des brevets
et des marques commerciales aux Etats Unis ou dans d'autres pays. Intel et Xeon sont des marques
déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays; Microsoft, Hyper-V, Windows et
Windows Server sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays. Red Hat et Enterprise Linux sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux
Etats-Unis et dans d'autres pays ; SUSE est une marque déposée de Novell, Inc. aux Etats-Unis et dans
d'autres pays. VMware est une marque déposée de VMware, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres
juridictions.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire

référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie
tout intérét propriétaire vis-a-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.

Modéle E01S
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Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : Avant de commencer, consultez les consignes de sécurité
fournies avec le systéeme.

Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation des rails et du systeme dans un rack

|=
N
N
N
N
N

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.

Guide de mise en route | 27



Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire).

Les icones des connecteurs situés a l'arriere du systéme indiquent ot insérer
chaque céble. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur du cible
du moniteur, s'il en est équipé.

Connexion des cables d'alimentation
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Connectez le(s) cable(s) d'alimentation au systéme et, si vous utilisez un
moniteur, connectez son cible d'alimentation a celui-ci.

£

b
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Fixation du cordon d'alimentation

Repliez le cible d'alimentation systéme comme indiqué dans I'illustration
suivante et fixez-le avec la bande fournie.

Branchez ensuite 'autre extrémité des cordons d'alimentation sur une prise
de courant mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome
(onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).

Mise sous tension du systéeme

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation doivent s'allumer.
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Installation de la facade en option

Installez la fagade (facultatif).

Finalisation de l'installation du systeme
d'exploitation

Si vous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout
d'abord la documentation associée, fournie avec l'ordinateur. Pour une
premieére installation du systeme d'exploitation, consultez la documentation
concernant l'installation et la configuration du systéme d'exploitation. Veillez
a installer le systeme d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel
acheté séparément.
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Citrix® XenServer™ 5.0 avec correctif 1 ou version ultérieure
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V™

Microsoft Windows Server 2008 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) Gold

Microsoft Windows Server 2008, éditions Web, Standard, Enterprise et
DataCenter (x64) Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2008, éditions Standard et
Premium (x64)

Microsoft Windows Server 2003 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) avec SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003, éditions Standard et Enterprise (x64)
avec SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) Gold

*  Microsoft Windows Server 2003, éditions Standard, Enterprise et
DataCenter (x64) Gold

¢ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, éditions Standard et
Premium avec SP2

*  Red Hat® Enterprise Linux® ES et AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES et AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

» SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX Version 4.0 et 3.5, Mise a jour 4 (si disponible)
*  VMware ESXi Version 4.0 et 3.5, Mise a jour 4 (si disponible)

[E4 REMARQUE : Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.dell.com.

Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : Consultez les informations sur la sécurité et les
réglementations fournies avec votre systeme. Les informations sur la garantie se
trouvent soit dans ce document, soit a part.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer
le systeéme dans un rack.

*  Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire)
présente les caractéristiques du systeme et contient des informations
de dépannage ct des instructions d'installation ou de remplacement
des composants. Il est disponible en ligne sur le site support.dell.com.
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*  Tous les supports fournis avec le systéme contenant de la documentation
et des outils permettant de configurer et de gérer le systeme, y compris
les supports du systeme d'exploitation, du logiciel de gestion du systeme,
des mises a jour systéme et des composants systéme que vous avez achetés
avec le systeme.

Q REMARQUE : Vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles sur le site
support.dell.com et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les
informations contenues dans les autres documents.

Obtention d'une assistance technique

Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou sile
systeme ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document Hardware
Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ offre une formation
exhaustive et une certification sur le matériel. Pour plus d'informations,
reportez-vous au site www.dell.com/training. Ce service n'est disponible
que dans certains pays.

Spécifications techniques

Processeur

Type de processeur Un ou deux processeurs double caeur ou
quadruple coeur Intel® Xeon®

Bus d'extension

Type de bus PCI Express x16 2¢me génération

Logements d'extension fournis par
une carte de montage :

Adaptateur de connexions 1 (Logement 1) une liaison x8 pleine
(central) hauteur/mi-longueur
Adaptateur de connexions 2 (Logement 2) une liaison x8 pleine
(gauche) hauteur/mi-longueur

REMARQUE : Les deux emplacements
prennent en charge un maximum de 25 W,
mais une seule carte de 25 W peut étre
installée sur le systeme a la fois. Avec deux
cartes installées, la premiére peut avoir une
carte de 25 W et la seconde de 15 ou moins.
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Mémoire

Architecture

Supports de modules de mémoire

Capacité des modules de mémoire

DIMM DDR3 enregistrés ou ECC sans
tampon a 800, 1066 ou 1333 MHz.
Assistance pour ECC avancée ou
opération de mémoire optimisée.

Douze a 240 broches

UDIMM de 1 Goou 2 Go;
RDIMM de 2 Go, 4 Go ou 8 Go, a simple,
double ou quadruple rangée

RAM minimale 1 Go avec une unité centrale unique
RAM maximale 96 Go (RDIMM de 8 Go) ou

24 Go (UDIMM de 2 Go)
Lecteurs

Disques durs

Lecteur de disquette

Lecteur optique

Lecteur Flash

Jusqu'a six disques durs internes SAS ou
SATA de 2,5 pouces, enfichables a chaud,
pouvant étre supportés par le fond de panier.

Un lecteur de disquette de 1,44 Mo USB

externe, en option

Un lecteur de DVD-ROM ou DVD+RW
SATA slim interne, en option

Un lecteur de DVD USB externe, en option
REMARQUE : Les périphériques DVD sont
uniquement des périphériques de données.

USB interne, en option

Carte mémoire Secure Digital (SD) interne,
en option

Carte mémoire SD externe, en option
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Connecteurs

Arriere

Carte réseau (NIC)
Série
USB

Vidéo

Carte VFlash externe, en option

Avant
Vidéo
USB

Internes

USB

Mode Secure Digital (SD) interne

Quatre prises Ethernet RJ-45 de
10/100/1000 Mbps

Connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550

Deux connecteurs a 4 broches, compatibles

USB 2.0
VGA a 15 broches

Un emplacement de carte mémoire Flash
1IDRACG6 Enterprise, en option

VGA a 15 broches

Deux connecteurs a 4 broches, compatibles

USB 2.0

Un connecteur a 4 broches, compatible

USB 2.0

Un logement pour carte mémoire flash avec
le module interne SD (Secure Digital)

Vidéo

Type de vidéo

M¢émoire vidéo
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Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance
Tension

Dissipation thermique

Appel de courant maximal

Piles
Pile du systeme

Pile RAID (en option)

717 W (sortie supéricure)
502 W (consommation d'énergic intelligente)

90-264 VAC, avec sélection automatique
de la tension, 47-63 Hz

2446,5 BTU/heure au maximum
(sortie supérieure)
1712.9 BTU/heure au maximum

(consommation d'énergie intelligente)

Dans des conditions de ligne typiques et dans
toute la gamme ambiante de fonctionnement
du systeme, l'appel de courant peut atteindre
55 A par bloc d'alimentation pendant un
maximum de 10 ms.

Pile bouton au lithium-ion CR 2032 (3 V)

Pack 3,7 V au lithium-ion

Caractéristiques physiques

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (configuration maximale)

Poids (a vide)

4,26 cm (1,68 pouces)

48,24 cm (18,99 pouces) avec des loquets
en rack
42,4 cm (16,69 pouces) sans loquet en rack

77,2 cm (30,39 pouces) avec blocs
d'alimentation et cadre
73,73 cm (29,02 pouces) sans bloc
d'alimentation ou cadre

17,69 kg (39 livres)
13,25 kg (29,2 livres)
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Environnement

REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées a
différentes configurations spécifiques, voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Stockage

Humidité relative

En fonctionnement

Stockage

Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement

Stockage
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De 10°a 35 °C (de 50 °a 95 °F) avec un
gradient thermique maximal de 10 °C
par heure

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures
a 900 metres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55 °C (1°F) tous les 168 métres (550 pieds).

De 40 °a 65 °C (de -40 ° a 149 °F) avec
un gradient thermique maximal de 20 °C
par heure

De 20 % a 80 % (sans condensation) avec
un gradient d'humidité maximal de 10 %
par heure

De 5 % 295 % (sans condensation) avec
un gradient d'humidité maximal de 10 %
par heure

0,26 Gms avec un balayage de 5 a 350 Hz
pendant 5 minutes (en position de
fonctionnement)

1,54 Gms de 10 4 250 Hz pendant 10 mn
(toutes positions)



Environnement (suite)

Choc maximal

En fonctionnement

Stockage

Altitude

En fonctionnement

Stockage

Une impulsion de choc demi-sinusoidal
de 31 G a plus ou moins 5 % pendant un
maximum de 2,6 ms a plus ou moins 10 %
(toutes positions de fonctionnement)

Une impulsion de choc demi-sinusoidal sur
les six cotés de 71 G a plus ou moins 5 %
pendant un maximum de 2 ms a plus ou
moins 10 %

Choc d'ondes carrées sur les six cotés de 27 G
avec un changement de vitesse supérieur ou
égal a 6 m/sec (235 pouces/sec)

De -16 a3 048 m (de -50 a 10 000 pieds)

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures
a 900 metres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55 °C (1 °F) tous les 168 metres (550 pieds).

De -16 4 10 600 m (de -50 a 35 000 pieds)
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen
aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen kénnen.

A WARNUNG: Eine WARNUNG weist Sie auf eine potenziell gefahrliche Situation
hin, die zu Sachschéaden, Verletzungen oder zum Tod fiihren kdnnte.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Dell, das DELL Logo und PowerEdge sind Marken von Dell Inc.; Citrix und XenServer sind Marken
von Citrix Systems, Inc. und/oder einer bzw. mehrerer ihrer Tochtergesellschaften und moglicherweise
beim Patent- und Markenamt der USA sowie in anderen Landern registriert. /ntel/ und Xeon sind
eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Léandern; Microsoft, Hyper-V,
Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in
den USA und/oder anderen Landern. Red Hat und Enterprise Linux sind eingetragene Marken von
Red Hat, Inc. in den USA und anderen Landern; SUSE ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc.
in den USA und anderen Landern. VMware ist eine eingetragene Marke von VMware, Inc. in den
USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und
Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Modell E01S

Dezember 2008 Teilenr. N686D Rev. A02



Installation und Konfiguration

A WARNUNG: Lesen Sie vor der Ausfiihrung der folgenden Schritte die Sicher-
heitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung, und identifizieren Sie
die einzelnen Komponenten.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems
zunichst die Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen,
die im Lieferumfang Ihres Systems enthalten sind.

Erste Schritte mit dem System |
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschlisse auf der Riickseite des Systems sind mit Symbolen
gekennzeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen.
Denken Sie daran, gegebenentfalls die Schrauben am Stecker des
Bildschirmkabels festzuziehen.

AnschlieBen der Netzstromkabel
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SchlieBen Sie das/die Netzkabel des Systems an das System an, und schliefen
Sie anschliefend auch das Bildschirmstromkabel an den Bildschirm (falls
verwendet) an.,
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Sichern des Netzstromkabels

und sichern Sie es mit dem beigefiigten Riemen.

Verbinden Sie die anderen Enden der Netzstromkabel jeweils mit einer
geerdeten Steckdose oder einer separaten Stromquelle wie etwa einer
unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler

(PDU).

Einschalten des Systems

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Daraufhin
sollten die Betriebsanzeigen aufleuchten.
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Anbringen der optionalen Frontverkleidung

Installieren Sie die Frontverkleidung (optional).

AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem
System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie das
Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in der
Dokumentation zur Installation und Konfiguration lhres Betriebssystems.
Das Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen
mit dem System erworbene Hardware oder Software installieren.

44

Citrix® XenServer™ 5.0 mit Hotfix 1 oder héher
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V™

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard und Enterprise
(32-Bit x86) Gold Editions

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise und
Datacenter (x64) Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard und Premium
(x64) Editions

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard und Enterprise
(32-Bit x86) Editions mit SP2

Microsoft Windows Server 2003 Standard und Enterprise (x64) mit SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard und Enterprise (32-Bit x86)
Editions mit SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise und Datacenter
(x64) Editions mit SP2

¢ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard und
Premium mit SP2

¢ Red Hat® Enterprise Linux® ES und AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES und AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

»  VMware® ESX Version 4.0 und 3.5, Update 4 (sofern verfigbar)
*  VMware ESXi Version 4.0 und 3.5, Update 4 (sofern verfiigbar)

E4 ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen
erhalten Sie unter www.dell.com.

Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebsbhestimmungen, die mit
lhrem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

* Inder zusammen mit der Rack-Lésung gelieferten Rack-Dokumentation
ist beschricben, wie das System in einem Rack installiert wird.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen tiber
Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren
oder Austauschen von Systemkomponenten. Sie finden dieses Dokument
online unter support.dell.com.

* Alle im Lieferumfang Ihres Systems enthaltenen Medien mit
Dokumentationen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung
Thres Systems, insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, System-
verwaltungssoftware, System-Updates und mit dem System erworbene
Komponenten.

Q ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com aktualisierte
Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere
Informationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.
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Wie Sie technische Unterstiitzung erhalten

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nechmen Sie das Hardware-
Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bictet Thnen umfangreiche Hardware-
Schulungen und Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfigung.

Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp

Fin oder zwei Intel® Xeon® Prozessoren
(Quad-Core oder Dual-Core)

Erweiterungsbus

Bustyp

Erweiterungssteckplitze iiber
Steckkarte:

Riser 1 (Mittlere Steckkarte)

Riser 2 (Linke Steckkarte)
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PCI-Express Generation 2

(Slot 1) Ein Steckplatz mit voller Bauhshe
und halber Baulinge, x8-Bandbreite

(Slot 2) Ein Steckplatz mit voller Bauhshe
und halber Baulinge, x8-Bandbreite

ANMERKUNG: Beide Steckplitze
unterstiitzen bis zu 25 W; es kann jedoch zu
einem Zeitpunkt nur eine 25-W-Karte im System
installiert sein. Wenn zwei Karten installiert
sind, kann eine davon eine 25-W-Karte sein.
Die andere Karte muss 15 W oder weniger
aufweisen.



Speicher

Architektur

Speichermodulsockel

Speichermodulkapazititen

RAM (Minimum)
RAM (Maximum)

Registrierte oder nicht gepufferte ECC (Error
Correcting Code) DDR3-DIMMs mit 800,
1066 oder 1333 MHz. Unterstiitzung fiir
Advanced ECC oder speicheroptimierten
Betricb.

Zwolfmal 240-polig

1-GB- oder 2-GB-UDIMMs
2-GB-, 4-GB- oder 8-GB-RDIMMs (Single-,
Dual- oder Quad-Rank)

1 GB mit einer einzelnen CPU

96 GB (mit 8-GB-RDIMMs) oder
24 GB (mit 2-GB-UDIMMs)

Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Diskettenlaufwerk

Optisches Laufwerk

Flash-Laufwerk

Bis zu sechs interne, hot-swap-fihige 2,5-
Z0ll-SAS- oder SATA-Festplattenlaufwerke
mit Unterstiitzung fiir Riickwandplatine

Optionales externes USB-Laufwerk fiir
1,44-MB-Disketten

Ein optionales internes SATA-DVD-ROM-
oder DVD+RW-Laufwerk in Flachbauweise
Optionales externes USB-DVD-Laufwerk

ANMERKUNG: DVD-Gerite sind reine
Datenlaufwerke.

Optionaler interner USB-Anschluss
Optionale interne Secure Digital (SD)-
Speicherkarte

Optionale externe SD-Speicherkarte
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Anschliisse

Riickseite
NIC Vier RJ-45 10/100/1000-MBit/s-Ethernet-
Anschliisse
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Bildschirm VGA, 15-polig

Optionale externe VFlash-Karte Ein optionaler Flash-Speicherkartensteck-
platz mit iDRACG6 Enterprise

Vorderseite

Bildschirm VGA, 15-polig

USB Zwei 4-polige Anschlisse, USB-2.0-konform
Intern

USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform

Internes SD (Secure Digital)-Modul Ein optionaler Flash-Speicherkartensteck-
platz mit internem SD-Modul

Bildschirm

Gratiktyp Integriert, Matrox G200
Videospeicher § MB Shared Memory
Stromversorgung

AC-Netzstromversorgung (je Netzteil)

Leistung 717 W (Hochleistung)
502 W (Energy Smart-Betrieb)

Spannung 90-264 V Wechselstrom, autom.
Bereichseinstellung, 47-63 Hz

Wirmeabgabe Maximal 2446,5 BTU/h (Hochleistung)

Maximal 17129 BTU/h (Energy Smart-
Betrieb)
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Stromversorgung (fortgesetzt)

Maximaler Einschaltstrom

Batterien
Systembatterie
RAID-Batterie (optional)

Unter typischen Leitungsbedingungen und
tiber den gesamten Umgebungsbetriebs-
bereich des Systems kann der Einschaltstrom
pro Netzteil (tiber einen Zeitraum von 10 ms
oder weniger) 55 A erreichen.

CR 2032, 3.0-V-Lithium-lonen-Knopfzelle
3,7V Lithium-Ionen-Batterie

Abmessungen und Gewicht

Hohe

Breite
Tiefe

Gewicht (maximale Konfiguration)

Gewicht (leer)

4,26 cm

48,24 cm mit Rack-Befestigungselementen
42,4 cm ohne Rack-Befestigungsclemente

77,2 cm mit Netzteilen und Blende
73,73 cm ohne Netzteile und Blende

17,69 kg
13,25 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir verschiedene
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Wiihrend des Betriebs

Lagerung

10° bis 35 °C bei einem max.

Temperaturanstieg von 10 °C pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebs-
temperatur um 1°C/300 m.

-40 bis 65 °C (—40 bis 149 °F) bei einem max.
Temperaturanstieg von 20 °C pro Stunde

Erste Schritte mit dem System | 49



Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Relative Luftfeuchtigkeit
Waihrend des Betriebs

Lagerung

Zulissige Erschiitterung
Wihrend des Betriebs

Lagerung

Zulissige Stofeinwirkung

Wiihrend des Betriebs

Lagerung

Hohe iiber NN
Woihrend des Betriebs

Lagerung
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20 % bis 80 % (nicht-kondensierend) mit
einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit von
maximal 10 % pro Stunde

5 % bis 95 % (nicht-kondensierend) mit
einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit von
maximal 10 % pro Stunde

0,26 Gms bei 5-350 Hz fiir 5> Minuten in
Betriebsrichtungen

1,54 Gms bei 10-250 Hz fiir 10 Minuten in
allen Richtungen

HalbsinusstoB in alle Betricbsrichtungen von
31 G plus oder minus 5 % mit einer
Impulsdauer von 2,6 ms oder minus 10 %.

Halbsinusstof} auf allen sechs Seiten von 71 G
plus oder minus 5 % mit einer Impulsdauer
von 2 ms oder minus 10 %.

Rechteckwellenstof3 auf allen sechs Seiten
von 27 G mit einer Geschwindigkeits-
dnderung von mindestens 6 m/s.

-16 bis 3 048 m

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebs-
temperatur um 1°C/300 m.

-16 bis 10 600 m
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OvTAnpo@opics Tov TEPIELOVTAL 6TO TUPOV EYYPAPO EVIEXETAL VA AALAEOVY YOPIg TPONYODPEY
e1domoinon.
© 2008 Dell Inc. Mg em@OLaln 6AOV TOV SIKOLOPATOV.

AToyopelETaL 0VGTNPE 1) AVATOPAYOYT LE OTOLOVINTOTE TPOTO Y®PIG TN Ypoamrti| adeto tng Dell Inc.

H ovopacia Dell, to Aoydtono DELL koin ovopacio PowerEdge givar epmopikd ofjpato g Dell Inc.
O1 ovopoocieg Citrix xou XenServer givon epmopikd onpota g Citrix Systems, Inc. /kon piog 7
TEPLOCOTEPOV BuYATPIKGV TNG Kol pHopovv va katatefodv otnv Yrnpeoio Evpeotteyvidv kot
Epmopwav Enpdtov tov HITA. Ot ovopacicg Intel kar Xeon givor onpato kotatedévra tng Intel
Corporation otig Hvopéveg [ToMteieg kot oe dAleg ydpes. Orovopacicg Microsoft, Hyper-V, Windows,
Ko Windows Server givon gpumopikd ofjpote 1| ojpota katotedévra g Microsoft Corporation otig
Hvopéveg [olteieg n/kon o€ GAleg ydpes. Ot ovopoocieg Red Hat kon Enterprise Linux givol onpato
kotatedévta g Red Hat, Inc. otig Hvopéveg [ohteieg kon oe dhheg xdpec. H ovopacio SUSE eivar
onpa katatedév g Novell, Inc. otig Hvopéveg Iolreieg kot og dAleg xdpec. H ovopacio VMware
givar onpa katotedév g VMware, Inc. otig Hvopéveg Iohteieg kot og dAleg ydpec.

AMOL ELTOPIKE OTLLOTO KO EUTOPLKES OVOLLOGIEG UTOPEL VOL YPNGLLOTOLOVVTOL GTO TOPOV EYYPAPO
avoQEPOILEVOL EITE GTOVG KOTOYOVG TMV CNUATOV KOl TMV OVOUOGLOV EITE GTO TPOIOVTO TOVG.
H Dell Inc. maparteitor and kdbe Sikoiopo € UTOPIKE CHHATO KOL EUTOPIKEG OVOLUGIEG TPITOV.

MpértutTto E01S

Aeképppiog 2008 P/N N686D AvaB. A02



EykatdoTaon Kol puduion TTapauéTPWY

A EIAOMOIHZH: Npotol ekTeAéTETE TNV TTOPAKATW S10SIKATIA,
ouluBouAeuBeiTe TIG 08nyieg ao@dAgiag TTou ouvodeUouv T0 CUCTNHA

cag.

Avolyua TG CUCKEUOTIOG TOU CUCTHHOTOG

Avoiéte T cLoKEVOGIO TOL GVGTNIOTOG COG KoL AVaYVOPIoTE KAOE avTiKEiLEvo.

Mwg va TOTToOETACETE TIG PAYES KAl TO CUCTNHA O€ pAQI

ZUVapUOAOYNOTE TIG payes Ko TOTOOETOTE TO GVGTNUO GTO PAPL, GOLPOVOL LE TIC
odnyieg aopaleiog Kat TG 0dNYieg EYKATACTACTG G PAPL TOV TAPEXOVTIUL LLE TO
cvotUd cagc.
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MpoaipeTikd — LOvSeon TANKTpOAoyiou, TTOVTIKIOU Kol 006vng

XuvdéaTte TO TANKTPOAGY10, TO TOVTIKL Kot TNV 006V (TPOaIpeTIKAL).

O1 6Vpeg 6710 TOW® PEPOG TOV GLOTHLATOG £XOVV EIKOVISI TOL OTOIC AVTIGTOLOVV GTO
KoA®d10 mov cuvdéetar og kabe Bupa. [pénel va opitete Tig Pideg (v vdpyovv) oty
BVpa kahmdiov g 0BdvNC.

20vdeon Twv KaAwdiwv Tpoodoaiag
cr
eL
£ 4‘1?4 |
Q- h ‘

<

\(%B\ N
i

Yuvdéote To kahmdto (1 To KahdOL) TPOPOSOGinG TOL GUGTNLOTOS GTO GUGTN IO K,
av xproipomoteite 000vn, cuvdEsTE T0 KAADI0 TPoPodoaciog TG 00dvng otnv 08ovn.

£

b
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Zrepéwon Tou KaAwdiou Tpopodoaiag

Kapyte 10 KoAd310 Tpo@odosiag Tov GLGTHLATOC GE LopPT| BPOYOV, OTWS PaiveToL
GTO GYNLLOL, KOL YPT|GLLOTOWGTE TO GLVOSEVTIKO AOVPL Y10 VoL GTEPEDGETE TO KOADILO0
610 Bpayiova.

Tomobetnote TV GAAN Gkpn TV KoAwdiov Tpopodociog oe yetwpévn npile M og
Eexmplot YN NAEKTPIKOV PEVLATOS, OTMOG EVE GVGTNLA ASIEAEWTTNG TPOPOSOGTNG
(UPS) M o povada dwavopng pevpatog (PDU).

EvepyoTtroinon Tou cuoTAHHATOG

[Matote To Kovpmi Aertovpyiag 6To cvaTUa Kot oty 006vn. AvaPouv ot evdeifelg
Aettovpyiag.
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To1ro0£TNON TNG TTPOAIPETIKAG OTEQPAVNG CUYKPATNONG

TomoBetnoTE TN GTEPGVN GLYKPATNOTG (TPOULPETIKA).

OAoKARpwWON TNG EYKATACTAONG TOU
Ag1ITOUPYIKOU CUCTHMOTOG

Edv éxete ayopdoel £va TpogyKATEGTNUEVO AEITOVPYIKO GVGTNLLO, OVOTPEETE GTNV
TEKUNPI®OT] TOV AELITOVPYIKOD GUGTNUOTOG TOV GLVOSEVEL TO GVGTNWG 6ag. Otav
gykof1oTdTE Vol AEITOVPYIKO GUGTNUO Yo TPATH pOPA, avoTpEETE GTNV TEKUNPI®OT
£YKOTAGTOONG Kol SLOUOPOOONG TTOV Apopd TO AELTOVpYLKd Gog cvuetnpa. [Ipoton
£YKOTAOTNGETE VAMKO 1) AOYIGHIKO oV dev €xete ayopdoet poli pe to cvoTua,
BeParwbeite 4T1 TO AgLTOLPYIKO GVGTNUA EfvaL EYKATEGTNUEVO.
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Citrix® XenServer " 5.0 pe hotfix 1 1 vetepn ékdoon
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper—VTM

Microsoft Windows Server 2008, exddoeig Web, Standard kou Enterprise
(32 bit x86) Gold

Microsoft Windows Server 2008, exddoeig Web, Standard, Enterprise kot
Datacenter (x64) Gold

Microsoft Window Small Business Server 2008, exddceig Standard kot Premium
(x64).

Microsoft Windows Server 2003 ekddceig Web, Standard kou Enterprise

(32 bit x86) pe SP2

Microsoft Windows Server 2003, exddoeig Standard kot Enterprise (x64) pe SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2, ekdoceig Standard kou Enterprise
(32 bit x86) pe SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2, ekd6ceig Standard, Enterprise kot
Datacenter (x64) pue SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, ekddoeig Standard kot
Premium pe SP2

*  Red Hat® Enterprise Linux® ES kat AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES kot AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

*  SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

»  VMware® ESX Version 4.0 ko1 3.5, Evnpépoon 4 (6tav Ba etvar Stabéoiun)

*  VMware ESXi Version 4.0 ko1 3.5, Evnuépwon 4 (6tav 0o givor Swabéoiun)
Q EIAOMOIHZH: TNa Tig o Tpdo@aTeg TTANPOPOpieg OXETIKA e TA

AEITOUPYIKA CUCTAMATA TTOU UTTOOTNPICoVTal, ETTIOKEPTEITE TN dIEUBUVON
www.dell.com.

AAAeG TTANpOPOpPIES TTOU EVOEXETAI VA
XPEIOOTEITE

A EIAOMOIHZH: Avatpé€Tte oTIg TTANPOQOPIEG TXETIKA ME TNV ACQAAEIN
KOl TOUG KOVOVIGUOUG TToU £XOUV OTTOCTOAEI Y To oUCTNUA COG.
O1 TAnpo@opieg yia TNV £yyunon eveéxeTal va cuptrepiAaupdavovrai
O€ aQUTO TO £YypaA@o N va a1roTeAOUV EEXWPIOTO £yypa@o.

* H avtiotoyn tekunpimon mov cuvodevel ) dikr| 6o ADon yuo Tomobémon og
Pt TEPLYPAPEL TOV TPOTO TOTOHETNONG TOV GLOGTHNATOG GG GE PAPL.

*  To Eyyeipidio kardyov vlikod mapéyel TANPoQOpieg GYETIKE pe Tol
FOPOUKTNPLOTIKG TOV GUOTHLATOG KOL TEPLYPAPEL TNV AVTILETMOTICT TPOPANUAT®V
TOV GLGTNHOTOG GOG KO TV EYKATAGTACN 1] TNV UVIIKOTAGTAGT GUGTATIKOV
otoyeiov Tov cuetNroToc. To Tapdv Eyypago givor S1abEG1L0 NAEKTPOVIKE 6TV
tortofecio support.dell.com.
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*  Tuydv diokor CD/DVD mov 6uvodedovV 10 GOGTNLG GO KoL TOPEYOVV
tekpunpimon Kot epyodeia yio tn Stapdpemon Kot T Slayipion Tov GLETAATOG
060G, OOV GLUTEPIAOUPAVOVTOL 1) TEKUNPI®OT] KO TO, EPYOLELD Y10 TO
AELTOVPYIKO GVGTNUO, TO AOYIGUIKO SLoYEIPIONG GUGTHHATOS, Ol EVIILEPDGELS
GLOTHHATOG Kot To. eEUPTHHOTO GUGTHLATOG TTOV ayopdcate pall pe To cOeTUd
oG

Q ZHMEIQXZH: Na kdaveTe TIAVTOTE £AEYXO VIO EVNMEPWHEVES EKBOTEIG
otnv ToTroBeaia support.dell.com kai va diaBdfeTe TTpWTA TIG
EVNMHEPWHEVES EKDOOEIG, ETTEION TTOAU OUXVA KABIOTOUV EETTEPATUEVEG
TIG TTANPO®OPIEG AAAWYV EYYPAPWV.

ARQyn TeXVIKAG BonOelag

Edv dev katavoeite pio Sradikasio cvtod Tov 0810V 1] av T0 GOGTNUO OgV Agttovpyet
e TOV avapevopevo Tpomo, avatpétte oto Eyyepidio katoyov vlikod. H Dell™ TaPEXEL
oAoKAnpopévn ekmaidevon kot Totonoinon vAkoD. ['a tepiocdtepec TAnpopopies,
avatpéEte ot devbvvon www.dell.com/training. H vanpecio ovth evdéyetar va umv
TPOGPEPETAL GE OAEG TIG TOMODETTES.

TeXVIKEG TTpOdIAYPAPEG

EmegepyaoTig

Tomog enekepyaotn "Evag 1 600 ene&epynotég Intel® Xeon®™ Surhod il
TETPATAOD TVPN VA

Aiaulog emrékTaong

Tomog SodrAov PCI Express Generation 2
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Aiaulog erékTaong (ouvéxeia)

Ynodoyég enékraong péom g
KAPTOG 0v600v S1KTHO0V:

Kapta avodov dictvov 1 (Kevipun (Yrodoyn 1) Mia cdovdeon Tinpovg Hyyoug, ol

KAPTO 0vO30L S1KTHOV)

Képta avodov diktvov 2 (Kapta
avod0v SIKTLOV 6T APLETEPE)

pnKovg X8

(Yrodoyn 2) Mia 60ovdeon mApovg DYous, Hceon
pnKovg x8

ZHMEIQZH: Kai o1 8Uo uttodoxég
utrooTnpifouv €éwg kai 25 W, aAAd poévo

ia kdpta Twv 25 W ptropei va uttdpxel
EYKATEOTNHEVN OTO OUCTNA KABE popd. OTav
UTTdpYouV U0 KAPTEG, UTTOPE] va eyKATAOTAOEI
Mia kdpTa Twv 25 W, evid N dAAN KApTa TTPETTEN
va gival Twv 15 W 1} Aiyotepo.

Mviun

ApYITEKTOVIKN

Ymodoyég Aettovpyikdv Hovadov
pvipng

AvvatoOTnTEG YOPNTIKOTNTOG
AEITOVPYIKAOV HOVAS®V LVAHNG

ELdyotn pviun RAM
Méyiotn pviun RAM

Movadeg DIMM ota 800, 1066 1 1333 MHz
DDR3, xataywpiopéveg 1 xoplg meploym
npocmpivig anobnkevong pe Error Correcting
Code (ECC). Yrootpién yio mponyuévn
Aerrovpyia ECC 1 Aettovpyia pe Pedtiotonoinon
HVAHNG.

Addeka, 240 axidwv

UDIMM 1ov 1 GB 1 t0v 2 GB

RDIMM 1tov 2 GB, 4 GB 1 8 GB, am1g, dumAng
1N TeTpaming oepdGg

1 GB pe pia CPU

96 GB (ne RDIMM tov 8 GB) 1

24 GB (ue UDIMM tov 2 GB)
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Movadeg

Movddeg oxAnpod dickov

Movéda dioxétag

Movado onTIKOV dickwv

‘Eog kot €€t eomtepikég povadeg okAnpov

diokov SAS 1 SATA 2,5 wiowmv, hot-
swappable (dev anarteiton TEPUATIGUOG TG
Ag1tovpYing TOV GUGTHHATOG), UE VIOCTHPLEN
mhakétag Ticm Paong

Ipoarpetikn e€mtepkn| povéda USB 1,44 MB
Mia mpoaipetiky ecmtepiky povada SATA
DVD-ROM 1 DVD+RW, Aentig ypoppng
Ipoorpetikn emtepkn povada USB DVD

ZHMEIQZH: O1 povadeg diokou DVD
gival uévo yia dedopéva

Movéda pviqung Flash Ipoarpetikn ecmtepkn povédo USB
IIpoarpetikn| ecmTepiKT LOVASO KOPTOV
pvnung Secure Digital (SD)
Ipoarpetikn| e&mtepikn povada KapTmdV
pviipng SD

Tuvdéoeig

Micw

Kdapta dictvov
Zelplokn

USB

Kdapta ypapikov

[poarpetikn e€mtepin Kbpta
VFlash

Mmnpoota
Kdapta ypapikov
USB

2T0 E0MTEPLKO
USB

Ecwtepuch povada secure digital
(SD)

Téooepig RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
9 axidwv, DTE, copfotn pe 16550

Avo 4 akidov, coppatés pe USB 2.0

VGA 15 akidwv

Mia poarpetikn vrodoyn Kaptog uviung flash
pe iDRACG6 Enterprise

VGA 15 akidov
Avo 4 akidwv, cvppatég pe USB 2.0

Mia 4 okidwv, coppory pe USB 2.0

Mia mpoaipetiki vrodoyn KAPTuG LVRUNg
flash pe v ecmtepkn Aertovpyikn povado
kapt®v SD
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Kdpta ypa@ikwyv

THmog kdpTog Ypopkmv

Evoopoatopévn Matrox G200

Mviun képtag ypoeikav Kowng xpriong, 8 MB
Tpogodooia
Tpogodocia AC (avd mapoyr TpoPodociag)
HX\ektpkr| 1oyd¢ o Watt 717 W (oymAn 1oy0g €£6d0v)
502 W (teyvoloyia eE0KOVOUNONG EVEPYELNG)
Téon 90264 V AC, pe avtopat eniloyn TePLOyNs,

"Ex\von Beppomrag

Mé£y16T0 pevpL EIGPOTIG

Mrnatapicg
Mmatopio GuoTNHOTOG

Mmnatapio RAID (mpooupetiicér)

47-63 Hz

Méyioto: 2446,5 BTU/®pa (bynAn 1oy0g
€&0dov)

Méyioto: 1712,9 BTU/®po (teyvoroyia
e&owkovounomng evépyelog)

Kt 0md Tumikég cuvOnKeg Ypopung Kot Tavem
oo Vv meployn Aettovpyiog TePPEALOVTOG
O0AOKAN POV TOV GUGTNHATOG, TO PEVLLO EIGPONG
umopet va ayyi&et ta 55 A avd mapoyn
Tpopodoaiag yio 10 ms 1 Atydtepo

CR 2032 3,0 V 1dvtev Mbiov, diokoedng

Mmratapio 1dOviev Mbiov 3,7 V

DuoIKd XapaKTNPIOTIKA

"Yyog
Mrjkog

ITAdTog

Bdapog (péyrom Stopdpemon)
Bédpog (kevo)

Ta TTpwTa Brjparta pe 7o cUCTNUA Cag

4,26 ek. (1,68 ivtoeg)

48,24 ex. (18,99 tvtoec) pe ta pévtaro Tov
poELov

42,4 gk. (16,69 ivtoeg) e T0 LAVTAAL TOV
POPLOV

77,2 ex. (30,39 ivtoeg) pe Tig TpoPodoacieg Kat
™ 6TEPAVN GLYKPATNONG

73,73 ex. (29,02 ivtoeg) yopig Tig Tpopodoscies
KO TN GTEQAVT] GLYKPATNONG

17,69 xiné

13,25 ki
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XapaKTnpIoTIKA TTEPIBAAAovTog

ZHMEIQZH: lNa smmmAéov TTANPOQOPIEg OXETIKA WE TIG TIEPIBANNOVTIKEG
METPAOEIG YIO CUYKEKPIUEVEG DIAPOPPWOEIG TUCTAUATOG, ETTIOKEPTEITE TN
dielBuvon www.dell.com/environmental_datasheets

Ocppokpacio

Koaté ™ Aertovpyia

Kot v anodfkevon

YETIKI VYpacia

Kotd ) Aertovpyia

Kot v anobfkevon

Méywotn ToAdvTevon

Katd ) Aerrovpyia

Kot v amodfkevon

Méyotn 66vnon

Kotd ™ Aetrtovpyia

amo6 10 éng 35 °C, pe péyoto pubud
petapolng g Beppokpaciog tovg 10 °C avd
apa

ZHMEIQZH: MNa uyopetpo Gvw Twv
900 péTpwy, N Y€yioTn Bepuokpacia
AgIToupyiag EAQTTWVETAI OVOUAOTIKG KATd
0,55°C ava 168 pétpa.

amo -40 €mg 65 °C, pe péyioto pubuod
petafong g Oeprokpaciog tovg 20 °C ava
opa

and 20% £wg 80% (xmpic copmdkveon) pe
péyot Pabpido vypasiog 10% avé dpa

and 5% €mg 95% (ywpig cupmdkvoon) pe
péyioto puouod petafoing Tng oYETIKAG
vypacioag 10% avd dpo

0,26 Gms cvyvotrog 5-350 Hz eni 5 Aentd
TPOG TIG AEITOVPYIKEG KOTELOVUVGELS

1,54 Gms cvyvotntog 10-250 Hz eni 10 Aentd
TPOog OLEG T1G kKaTtevhHveElg

Hprovoeidng 66vnon mpog oreg tig
Aerrovpykég katevfivoels kotd 31 G ouv i
mAnv 5% pe didpketo Todpov 2,6 ms cuv i
mnv 10%
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XapakTnpioTika TepIBdAAovTog (ouvéxeia)

Koté v anobkevon

Yyopetpo

Kot ™ Aettovpyia

Koté v anobkevon

Hprovoedng 66vnon mpog tig €61 mAevpég
xatd 71 G ovv 1 Ay 5% pe didpketo TaApoD
2 ms ovv N TAnv 10%

A6V TETPUYOVIKTG KUHATOHOPPTG TPOG TIG
€& mhevpéc katd 27 G pe petafoln ToydTnTog
ion pe 235 ivroeg/devut. )| peyoldtepn

and —16 €mg 3.048 pétpa

ZHMEIQZH: lNa uyopetpo dvw Twv
900 péTpwy, N PEyIoTn Bepuokpaaia
AeiIToupyiag eAATTWVETAI OVOUACTIKA KATA
0,55°C avad 168 pétpa.

amd —16 £mg 10.600 pétpa

To TpwTa BrjuaTa Pe To oUoTnUd oo | 63
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Systemy Dell™
PowerEdge™ R610

Rozpoczecie pracy z
systemem

D&LL



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomo$¢, ktdra pomoze lepiej
wykorzystaé komputer.

A OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych
wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata
lub $mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materialow w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Dell, logo DELL oraz PowerEdge sa znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Citrix i XenServer sa
znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednej lub kilku jej filii. Moga by¢ one
zastrzezone w Urzedzie Patentow i Znakow Towarowych USA, a takze w innych krajach. Intel i Xeon
sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach; Microsoft, Hyper-V, Windows, 1 Windows Server sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Red Hat i Enterprise Linux sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach; SUSE jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc.
w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. VMware jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach.

Tekst moze zawierad takze inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakow i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakdw i nazw towarowych innych niz jej wlasne.

Model E01S
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Instalacja i konfiguracja

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej
procedury zapoznaj sie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa
dotaczonymi do zestawu komputerowego.

Rozpakowanie zestawu komputerowego

Rozpakuj zestaw komputerowy i zidentyfikuj jego poszczegdlne elementy.

Instalowanie prowadnic i zestawu komputerowego w szafie
typu rack

Zamontuj prowadnice i zainstaluj zestaw komputerowy w szafie typu rack zgodnie z
instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa oraz instrukcjami dotyczacymi instalacji
szafy typu rack dostarczonymi wraz z zestawem komputerowym.
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Opcjonalnie — podiaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podtacz klawiature, mysz i monitor (opcjonalnie).

Ztacza w tylnej czgsci zestawu oznaczone sa ikonami, wskazujacymi kabel, ktory
nalezy podtaczy¢ do kazdego zlacza. Nalezy upewnic sig, ze Sruby na zlaczu kabla
monitora zostaty dokrgcone (o ile wystepuja).

Podtaczanie kabli zasilania

A
f
A

N
A

Podtacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do zestawu komputerowego oraz
odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do monitora, o ile jest uzywany.

=
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Zamocowywanie przewodu zasilania

Zegnij kabel zasilania zestawu komputerowego w petle, w sposob przedstawiony na
rysunku i zamocuj kabel, uzywajac zataczonej opaski.

Podtacz druga koncdwke tych kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub
oddzielnego zrodta zasilania np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki
rozdziahu zasilania (PDU).

Wiaczanie komputera

Naci$nij przyciski zasilania zestawu komputerowego i monitora. Powinny zaswieci¢
si¢ wskazniki zasilania.
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Instalowanie opcjonalnej ostony

Zamontuj ostong (opcjonalna).

Skonfiguruj system operacyjny

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie, zapoznaj
si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz z systemem. Przed
rozpoczgciem instalowania systemu operacyjnego po raz pierwszy zapoznaj si¢ z
dokumentacja dotyczacy instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnij si¢,
ze system operacyjny zostal zainstalowany przed instalacja sprzetu i oprogramowania
niezakupionego wraz z komputerem.
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Citrix® XenServer " 5.0 z poprawka hotfix w wersji 1 lub pdzniejszej
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V' "

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Web, Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) Gold

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Web, Standard, Enterprise oraz
Datacenter (x64) Gold

Microsoft Window Small Business Server 2008 — wersje Standard i Premium
(x64)

Microsoft Windows Server 2003 — wersje Web, Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) z SP2

Microsoft Windows Server 2003 — wersje Standard i Enterprise (x64) z SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) z SP2

| Rozpoczecie pracy z systemem




*  Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard, Enterprise oraz
Datacenter (x64) z SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 — wersje Standard i
Premium z SP2

+  Red Hat® Enterprise Linux® ES oraz AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES oraz AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) z SP2

« VMware® ESX wersja 4.0 i 3.5, aktualizacja 4 (o ile jest dostepna)

*  VMware ESXi wersja 4.0 i 3.5, aktualizacja 4 (o ile jest dostgpna)

Q UWAGA: Najaktualniejsze informacje o obstugiwanych systemach
operacyjnych znajdujg sie na stronie www.dell.com.

Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczeristwa i
przepisow prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z zestawem
komputerowym. Informacje dotyczace gwarancji mogq zostac
zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny
dokument.

* Dokumentacja dotaczona do szafy typu rack przedstawia sposéb montowania na
niej zestawu komputerowego.

o Instrukcja uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach zestawu
komputerowego i opis sposobdw rozwigzywania problemow zaistniatych
podczas jego uzytkowania, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany
elementow zestawu komputerowego. Dokument ten jest dostgpny w trybie online
na stronie support.dell.com.

*  Wszystkie nosniki dostarczone z zestawem komputerowym zawierajace
dokumentacj¢ i narzedzia do konfiguracji systemu oraz zarzadzania nim,
wliczajac te, ktore dotycza systemu operacyjnego, oprogramowania do
zarzadzania systemem, aktualizacji systemu oraz elementow systemu nabytych
wraz z systemem.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawity sie nowe
aktualizacje na stronie support.dell.com i czyta¢ informacje o
aktualizacjach, poniewaz czgsto pojawiajg si¢ one tam wczesniej niz
w innych dokumentach.
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Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli procedury opisane w tym podreczniku sg niezrozumiate lub jesli zestaw
komputerowy dziata zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj si¢ z Instrukcjq uzytkownika
sprzetu. Dell " oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacje w zakresie sprzetu. Aby
uzyska¢ wigcej informacji na ten temat, zobacz: www.dell.com/training. Ta ustuga
moze nie by¢ dostgpna we wszystkich lokalizacjach.

Dane techniczne

Procesor

Typ procesora Jeden lub dwa procesory cztero- badz
dwurdzeniowe Intel® Xeon

Magistrala rozszerzen

Typ magistrali PCI Express Generation 2

Gniazda rozszerzen dostgpne poprzez
karte noSna:
Karta nosna 1 (srodkowa) (Gniazdo 1) Jedno o pelnej wysokosci i
potowkowej dtugosci; tacze x8

Karta nos$na 2 (lewa) (Gniazdo 2) Jedno o pelnej wysokosci i
potowkowej dtugosci; tacze x8
UWAGA: Oba gniazda obstugujg maks.
25 W, w tym samym czasie moze by¢
jednak zamontowana w zestawie
tylko jedna karta 25 W. Z dwoma
zainstalowanymi kartami — jedna
moze mie¢ moc 25 W, druga za$ co
najwyzej 15 W.

Pamieé¢

Architektura Pamigci DDR3 DIMM o czgstotliwosci 800,
1066 lub 1333 MHz; rejestrowane lub
niebuforowane z kodem korekeji btedu (ECC).
Obstuga technologii Advanced ECC lub
dziatanie zoptymalizowane pod katem pamigci.

Gniazda modutéw pamigci Dwanascie gniazd 240-stykowych
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Pamie¢ (ciag dalszy)

Pojemno$¢ modutéw pamigci

Minimalna pojemnos$¢ pamigci RAM

Maksymalna pojemno$¢ pamigci RAM

Pamigci UDIMM o pojemnosci 1 GB lub 2 GB;
Pamigci RDIMM (jedno-, dwu- lub
czteroszeregowe) o pojemnosci 2 GB, 4 GB
lub 8 GB

1 GB z jednym procesorem CPU

96 GB (z modutami RDIMM o pojemnosci
8 GB) lub

24 GB (z modutami UDIMM o pojemnosci
2 GB)

Napedy

Dyski twarde

Do szesciu 2,5-calowych wewngtrznych dyskow
twardych SAS lub SATA, wymienianych
podczas pracy, z obstuga ptyty montazowe;j

Naped dyskietek Opcjonalny, zewnetrzny naped USB o
pojemnosci 1,44 MB
Naped optyczny Jeden opcjonalny, wewngtrzny, waski naped
SATA DVD-ROM lub DVD+RW
Opcjonalny, zewngtrzny naped DVD typu USB
UWAGA: Urzadzenia DVD sg
przeznaczone tylko dla danych.
Naped Flash Opcjonalny, wewnetrzny naped USB
Opcjonalna, wewngtrzna karta pamigci typu
Secure Digital (SD)
Opcjonalna, zewngtrzna karta pamigci typu SD
Ztacza
Z tylu
Kontroler NIC Cztery ztacza RJ-45 o szybkosci 10/100/1000
Mb/s sieci Ethernet
Szeregowe 9-stykowe, DTE, kompatybilne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA

Opcjonalna, zewngtrzna karta typu
VFlash

Jedno opcjonalne gniazdo na karty pamigci typu
flash z iDRAC6 Enterprise
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Ztacza (cigg dalszy)

Z przodu
Grafika
USB

Wewnetrzne

USB

Wewnetrzny modut

15-stykowa karta VGA
Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0

Jedno ztacze 4-stykowe, kompatybilne z
USB 2.0

Jedno opcjonalne gniazdo na karty pamigci typu

Secure Digital (SD) flash z wewngtrznym modutem SD
Grafika
Typ grafiki Whbudowana karta gratiki Matrox G200
Pamig¢ grafiki Wspotdzielona o pojemnosci § MB
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na kazdy zasilacz)

Moc

Napigcie

Emisja ciepta

Maks. napigcie przy wlaczeniu

Baterie

Bateria systemu

Bateria RAID (opcjonalna)

717 W (wysoka wydajnos¢)

502 W (tryb energooszczedny)

90-264 V pradu zmiennego, automatyczne
dopasowywanie zakresu napigcia, 47-63 Hz
Maks. 2446,5 BTU/godz. (wysoka wydajnosc¢)
Maks. 1712,9 BTU/godz.

(tryb energooszczedny)

Przy typowym zasilaniu i w catym dozwolonym
zakresie warunkow pracy systemu natezenie
pradu przy wlaczeniu moze osiagnaé 55 A na
zasilacz przez 10 ms lub kroce;.

Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o
napigciu 3,0 V

Zestaw baterii litowo-jonowych o napigciu 3,7 V
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Cechy fizyczne

Wysokos¢

Szerokos¢

Glebokos¢

Waga (przy maksymalnej konfiguracji)

Waga (bez wyposazenia)

4,26 cm (1,68 cala)

48,24 cm (18,99 cala) z zatrzaskami szafy
typu rack
42,4 cm (16,69 cala) bez zatrzaskow szafy
typu rack

77,2 cm (30,39 cala) z zasilaczem i ostong
73,73 cm (29,02 cala) bez zasilacza i ostony

17.69 kg (39 funtéw)
13,25 kg (29,2 cala)

Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informaciji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczeg6lnych konfiguracji systemu, prosze odwiedzic¢
strone internetowg www.dell.com/environmental_datasheets

Temperatura:

W trakcie pracy

Przechowywanie

Wilgotnos¢ wzgledna
W trakcie pracy

Przechowywanie

0Od 10 do 35°C (od 50 do 95°F) przy
maksymalnym gradiencie temperaturowym
wynoszacym 10°C na godzing

UWAGA: W przypadku wysokosci ponad
2950 stép maksymalna temperatura, w
jakiej urzagdzenie moze pracowac, obniza
sie 0 1°F na kazde 550 stop.

Od —40 do 65°C (od —40 do 149°F) przy

maksymalnym gradiencie temperaturowym
wynoszacym 20°C na godzing

0d 20% do 80% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym 10% na godzing

od 5% do 95% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym 10% na godzing
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Warunki otoczenia (cigg dalszy)

Maksymalne drgania

W trakcie pracy

Przechowywanie

Maksymalny wstrzas
W trakcie pracy

Przechowywanie

Wysokos¢
W trakcie pracy

Przechowywanie

0,26 Gms przy czgstotliwosci 5-350 Hz przez
5 minut w kierunkach dziatania

1,54 Gms przy czgstotliwosci 10-250 Hz przez
10 minut we wszystkich kierunkach

Uderzenie potsinusoidalne we wszystkich
kierunkach dziatania o sile 31 G +/- 5% i czasie
trwania impulsu 2,6 ms +/- 10%

Uderzenie potsinusoidalne ze wszystkich szesciu
stron o sile 71 G +/- 5% i czasie trwania impulsu
2 ms +/- 10%

Uderzenie falg kwadratowa ze wszystkich
szesciu stron o sile 27 G przy zmianie predkosci
235 cali/sek. lub wigkszej

od -16 do 3 048 m (od —50 do 10 000 st6p)
UWAGA: W przypadku wysoko$ci
2950 stop n. p. m. maksymalna
temperatura, w jakiej urzgdzenie moze
pracowacé, obniza sie o 1°F na kazde
550 stop.

0Od -16 do 10 600 m (od —50 do 35 000 stop)
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MpumeyaHus, npeaynpexaeHns u
npenocTepexeHus

Q NMPUMEMAHUE: NMPUMEYAHWE ykasbiBaeT Ha BaxKHY MHGOpMaLIo,
KOTOpas NOMOXET NCMOoMNb30BaTh KOMMbloTEp Gonee achdekTUBHO.

A OCTOPOXHO: OCTOPOXHO yka3biBaeT Ha NOTeHLMaNbHYIO
OnacHOCTb NoBpexAeHUs o60pyAOBaHUA, NONyYeHUs TPABM MNK
yrposy Ans XK13HW.

Hndpopmauus B 7TOM J0KYMEHTE MOKeT ObITh U3MeHeHa (e3 MpeIBapUTEILHOr0 YBEIOMIeHHUsL.
© Dell Inc., 2008 r. Bce mpaBa 3amuimensl.

BocnpousseaeHue MaTeprasoB JaHHOTO PyKOBO/JCTBA B 11000 (hopme €3 MMCbMEHHOT0 pa3pelleHus
Dell Inc. cTporo 3anperaercs.

Dell, norotun DELL n PowerEdge — toBapuble 3Haku kopriopauuu Dell Inc.; Citrix u XenServer —
ToBapHble 3HaKH Koprnopanuu Citrix Systems Inc. u/uam oqHON UITH HECKONBKHUX €€ J0UePHUX
KOMITaHHH, KOTOpbIE MOTYT OBITh 3aperucTpuposansl B [Tarentnom Begomctse CLLIA u apyrux
cTpaHax. Intel 1 Xeon — oxpaHsieMble TOBapHbIe 3HakH kopnopanuy Intel B CILIA u apyrux cTpaHax;
Microsoft, Hyper-V, Windows n Windows Server — ToBapHbIe 3HaK{ WITH OXpaHsieMble TOBapHbIE
3Haku kopnopanuu Microsoft B CIIIA w/unu apyrux crpanax. Red Hat u Enterprise Linux —
oXxpaHseMble TOBapHbIe 3HakK kopropauun Red Hat Inc. B CILIA u npyrux crpanax; SUSE —
oxpaHseMblil ToBapHbIH 3HaK koprnoparuu Novell Inc. B CILIA u apyrux crpanax. VMware —
oxpaHseMblil ToBapHbIi 3HaK Kopriopauuud VMware Inc. B CILA u/uimu ApyruX I0pUCIUKIMSAX.

OcTanbHble TOBapHBIE 3HAKH M HA3BAHMS IPOYKTOB MOTYT HCIIOJIb30BaThCS B JTAHHOM PYKOBOJICTBE
JUIs 0603HAUYEHHSI KOMITAaHHUH, 3asBJISFOLIMX IPaBa Ha 5TH TOBAPHbIE 3HAKH M HA3BAHMSI, HITH TIPOJLYKTOB
stux kommnaHuii. Dell Inc. He 3asBseT 0 MpaBax Ha Kakue-IMO0 TOBapHBIC 3HAKN U HAa3BaHUS
HPOIYKTOB, KPOME COOCTBEHHBIX.

Mopens E01S

Oekabpb 2008 r. P/N N686D Pen. A02



YcTtaHoBKa n KoHdurypmpoBaHune

A OCTOPOXHO: Nepepn Tem Kak NPUCTYNUTb K BbINOMHEHUIO
cnepyrowen npoueaypbl, NPOYMTANTE UHCTPYKLIMM NO TEXHUKE
6e3onacHoOCTH, NpunaraemMsie K cucteme.

PacnakoBka cuctemsbl

Pacnakyiite cucteMy ¥ HICHTUQUIUPYHTE KaKIBIH KOMITOHEHT.

YcTtaHOBKa HanpasnsAoLWMX KPOHIUTEMHOB U CUCTEMBI
B CTOWKY

CMOHTI/IpyﬁTe HaIpaBJISIOLIUE KpOHmTeﬁHLI 1 YCTaHOBUTE CUCTEMY B CTOf[Ky CorimacCHO
HUHCTPYKIUAM 10 TEXHUKE 0€30IMacHOCTH U HUHCTPYKIHUAM 10 MOHTAXy B CTOfIKy. Ot
UHCTPYKIHHU MPUJIATAaIOTC K CUCTEME.
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HononHuTenLHO: NoAKn4YeHne KnaBuaTypbl, MbILUU
M MOHUTOpA

[NoxkrounTe KIABUATYPY, MBILIb X MOHHUTOP (OTIOMHUTENBHO).

Pa3bembl Ha 3a/1Hel TaHeIN CHCTEMBI CHA0XKEHbI 3HAYKaMH, TTO3BOJISIOIIMMH OPENeNTh
cooTBeTCTBHE Kabenei pazsemaM. Ha kaGeTbHOM coeJuHUTEIe MOHHTOPA HEOOXOIUMO
3aTSHYTH BUHTHI (€CITH OHU €CTh).

MoaknioyeHne cMNoBbLIX Kabenen

]
{?
4‘ g

[MoncoenuanTe mHYp (IIHYPHI) TUTAHUS K cucTeMe (cuctemam). Eciu ucmons3yercs
MOHHUTOP, TAKXKe MOJICOETUHHUTE K HEMY IIHYP MUTAaHUS MOHUTOPA.
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3akpenneHue LWHypa NUTaHUA

W30rHuTe MWIHYp MUTAHUs CUCTEMBbI B (JOpMe METIIH, KaK M0Ka3aHO Ha PUCYHKe, U 3aKPeIuTe
€ro MaHXETOMH.

[NoaxmrounTe MPOTHBOIOIOKHBINA KOHELl CHIIOBOTO Kabens K 3a3eMJIEHHOI po3eTKe HiIu
OTIEIbHOMY HCTOYHHKY MUTaHUs, HapUMep, K UCTOUHUKY OecrniepeboiiHoro nutanus (MBII)
WM pacnpenenurensHoMy muty nutanus (PIIIT).

BknroyeHune cuctembl

5

Haxwmure KHOIIKY IMATaHUA Ha CHCTEME U MOHUTOPE. HOJ'DKHI)I 3aropeTbCst UHAUKATOPbL
IIATaHUA.
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YcTtaHoBKa AoNoOnNHUTEeNbLHOW NMLUEeBOW naHenu

VYcTaHOBUTE NULIEBYIO AHENb (1OIOIHUTENBHO).

3aBepLieHue YCTaHOBKU onepaLuoHHON
CUCTEMbI

Ecnu xomMnbroTep mproOpeTeH ¢ MpeycTaHOBIEHHOH OMepalliOHHO! CHCTEMOH, CM.
COOTBETCTBYIOLLYIO JOKYMEHTALHIO, TOCTABIIIEMYIO BMECTE C KOMITbIOTEPOM. UTOOb!
YCTaHOBHTb OIEPALMIOHHYIO CHCTEMY, CM. JOKYMEHTALUIO 110 YCTAHOBKE M HACTPOIKe
onepanuoHHo# cucteMsl. OnepalMoHHas CHCTEMA J0JDKHA ObITh YCTAHOBIIEHA JI0 YCTaHOBKH
annapaTHOro Uiy IporpaMMHOro o0ecredeHus, KOTopoe He OblIo IIPHOOPETEHO BMECTe €
CHCTEMOH.
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Citrix® XenServer " 5.0 ¢ ucrnpasiieHreM 1 uiu Oonee mo3aHel Bepcuu
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper—VTM

Brimycku Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard u Enterprise
(32-paspsignas x86) Gold

Brimycku Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise n Datacenter
(x64) Gold

Microsoft Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition u Premium Edition
(x64)

Boimycku Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard u Enterprise (32-pa3psusiii
KoqI 17151 miatopmbl X86) ¢ makeTomM 0OHOBIeHUs SP2

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition u Enterprise Edition (x64) ¢ maketom
obHoBneHus SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition u Enterprise Edition
(32-pazpsanblii ko st mwiardopMel X86) ¢ makeToM o6HoBIeHHst SP2

*  Brmycku Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise u DataCenter (x64)
¢ makeToM oOHOBIeHHs SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition u Premium
Edition ¢ maketom oOHOBNEeHHH SP2

*  RedHat® Enterprise Linux® ES u AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES u AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

*  SUSE Linux Enterprise Server 10 ¢ makerom o0HoBienust SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX Bepcuii 4.0 u 3.5, o6HOBIeHNE 4 (eCli TOCTYITHO)

*  VMware ESXi Bepcwit 4.0 u 3.5, o6HOBIeHHE 4 (€CIM TOCTYITHO)

Q MPUMEYAHUE: Hogeliwyo nHdopMauuio o noaaepxuBaembix
onepaumoHHbIX cucTeMax cM. Ha Beb-carite www.dell.com.

lNMpoyas none3Has nHgopmaums

A OCTOPOXHO: MpountainTe AOKYyMEHTaLMIO Mo 6e30nacHOCTU U
COOTBeTCTBUIO HopMmaTuBam. OHa NnpegocTaBnseTcs BMecTe C
cuctemon. FapaHTUiHaA MH(OpPMaLMs MOXEeT BXOAUTL B COCTaB
OAHHOro AOKYMEHTa UMK NpeaocTaBnaTLCA B BUAE OTAENbLHOro
DOKYMeHTa.

*  JlokymeHTalus Ha CTOMKY, MOCTaBiseMasi B KOMIJIEKTE CO CTOMKOM, COOEePKUT
MHCTPYKIMH 110 YCTaHOBKE CHCTEMBI B 3Ty CTOMKY.

*  Pyk0o60dcmeo no skchiyamayuu 06opy006ans CONEPKUT MHPOPMALHIO O
XapaKTEPUCTUKAX CUCTEMBIL, IOPSAJIKE YCTPaHEHHsl HEUCIIPABHOCTEH CHCTEMBI U
YCTaHOBKE MJIH 3aMEHE €€ KOMIOHEHTOB. JlaHHbIN JOKyMEHT 10CTyneH B IHTepHeTe Ha
BeO-caiite support.dell.com.

*  Jlro0oit HocUTeNb B KOMIUIEKTE C CHCTEMOH, COEpIKaINi TOKYMEHTAIUIO 1
MpPOTrpaMMHBIE CPEICTBA TSl HACTPONKH CHCTEMBI U YIIPABICHHUS €10, BKITIOYas
OTHOCSILIMECS K ONepaloHHol cucteMe, [10 ynpaBneHus cucTeMoi, 0OHOBIEHUSIM
CHCTEMBI, a TAK)Ke KOMIIOHEHTaM, IPHOOPETEHHBIM BMECTE € CHCTEMOH.

Q NMPUMEYAHMUE: PekomeHnayetcs perynsipHo NpoBepsTb Hanuume
obHoBneHui Ha Beb-canTe support.dell.com 1 B nepyto odepeab
M3yyaTb cogepallytocs B HUX MHpopMaLMio, MOCKOMNbKY 4acTo oHa
3aMeHsIET MHOPMaLMIO B APYTUX LOKYMEHTAX.
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Mony4yeHne TexHUYECKON NoaLePKKN

Ecnu BBl He MOHMMaeTe KaKylo-1100 MpoLeIypy U3 HACTOSIIETO PyKOBOACTBA HIIH €CIN
cucTeMa He paboTaeT JOKHBIM 00pa3oM, To obpalaiiTech K JOKyMEHTY Pykogoocmeo no
okcnayamanuu 06opydosanus. Kopriopamus Dell . mpezutaraet mpoilTi HOTHbIH Kype
00ydeHust pabote ¢ 000pyIOBaHUEM H MONYIUTH CepTHHHUKAT. J|OOTHUTENBHYIO
uHpopMaLo cMOTpuUTe Ha BeO-caiite www.dell.com/training. Yenyru oOy4enus u
cepm(bnkauun JOCTYITHBI HE BO BCEX PETHUOHAX.

TexHUu4yeckune XapaKTepuctTtukum

Mpoueccop

Tun npoueccopa OpuH uu 1Ba qermpexaz&gpﬂmx W JBYSIAEPHBIX
npoueccopa Intel ~ Xeon

LLinHa pacwumpeHus

Tun muHb PCI Express 2-ro moKoIeHuUs

PazbeMbl pacmmpeHns yepes
HAJACTPOEHHYIO IJIATY:

Hancerpoeunast mara 1 (Cnot 1) OuH MOMHOM BBICOTBI U TONOBUHHOM ATHHBI
(ueHTpaTBHAS) 8-KaHAbHBIN
Hanctpoeunas nara 2 (1eBas) (Crnot 2) OnvH NONHO# BBICOTHI M HOJIOBUHHOM JTHHBI

8-KaHaIbHBII

NMPUMEYAHUE: O6a crota
noaaepXuBatoT Harpysky go 25 BT, HO B
cucTeMe MOXET ObITb YCTaHOBMEHA TOMbKO
ofgHa nnara, notpebnstowas 25 BT. Mpwu
yCTaHOBKE ABYX NNaT MOXHO YCTaHOBUTb
TONbKO OAHY NnaTy MoLHOCThLi0 25 Br,
apyras nnata fofkHa notpebnsatb

15 BT unum MeHbLLue.
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MamaTtb

ApXxuTeKTypa

Pazbembl 1151 Mopyneit namsatu

Emxocts Monyneit mamsitu

MunumanbHbIi 006bem O3Y

MakcumaibHblid 00bem O3Y

Monyau namsartu 800, 1066 wmu 1333 MI'n
DDR3 registered (perucrposas) uiu unbuffered
(neOydepusoBannas) Error Correcting Code
(ECC, obnapyxeHue 1 ucripaBiIeHHe OIHOO0K)
DIMM. Ionneprxka TexHomoruu Advanced
ECC nmn onTuMHu3npoBaHHO pabOTHI MAMSTH.

nBeHaauaTh 240-KOHTaKTHBIX pa3beMOB

1 Tb unu 2 T'b UDIMM;
2B, 4 I'b unu 8 I'b RDIMM, oznHo-, 1BY- Wiu
YeThIPEXPaHKOBBIE

1 T'b ¢ ogaum I

96 I'b (c moaynssmu 8 I'b RDIMM) unu
24 T'B (¢ moxynsmu 2 I'b UDIMM)

Hakonutenu

Kectkue nucku

JIMCKOBOI THOKUX TMCKOB

III/ICKOBOZ[ JJIA ONNTUYECKUX THCKOB

Dr31-HAKONUTENb

Jlo mectu 2,5-110AMOBBIX BHYTPEHHHX JKECTKUX
nckoB SAS win SATA ¢ BO3MOXHOCTbBIO “ropsiueii”
3aMeHbl U NOJIEPKKON 00beJMHUTENBHOH MIaThl

Buennuii gononaurensaeii USB-auckoBog THOKHX
JIMCKOB eMKocThio 1,44 MB

OJI1H IOMOJHUTENbHBIN BHYTPEHHUH IIIOCKHUi
nuckoBog SATA DVD-ROM uinu DVD+RW
Jononuurenbhblil BHemHnit USB-auckoBoz aiist
DVD-nauckoB

NMPUMEYAHME: Ouckosoap! ana DVD-
JINCKOB Npe/iHa3HaueHbl TOMbKO [AMs AaHHbIX.

BHyTpeHHee 10MONHUTENIbHOE YCTPONCTBO C
USB-unTepdeiicom

T'He3m0 st JOMONHUTENBHON BHYTPEHHEH KapThl
namsrtu Secure Digital (SD)

I'He310 u1st 1ONONHUTENLHON BHELIHEH KapThl
naMstu SD
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Pa3bembl

3aauss naHeab
CereBast uHTepdeiicHas mIara
[locnenoBarenpHbIi HOPT
USB
Buneo

JlomomHNTeMbHAST BHELITHSIS KapTa
mamsatu VFlash

Hepennss nanenanb
Buneo
USB
BHyTpenHue
USB

BuyTtpennuii monyis SD (Secure
Digital)

Yersipe RJ-45 10/100/1000 M6ut/c Ethernet
9-kontakTHbIH DTE-pazbem, coBMecTumslii ¢ 16550
J1Ba 4-KOHTaKTHbIX pa3bema, coBMecTUMbIX ¢ USB 2.0
15-konTaxTHelit VGA-pazbem

OpnyH JOMOTHUTENBHBII pPa3beM [Is KapThl IaMSITH C
iDRAC6 Enterprise

15-xonTakTHE VGA-pazbem

J1Ba 4-KOHTaKTHbIX pa3bema, coBMecTUMbIX ¢ USB 2.0

Onun 4-KOHTaKTHEIHA, coBMecTuMbIi ¢ USB 2.0

OJHO THE3/10 JUIst ONONHUTENbHON KapThl (uidLi-
NaMsTH C BHYTPEHHUM MoayieM SD

Bupeo

Tun BUCoaaanTepa

Buneonamsts

Bcerpoennslit Matrox G200
8 MB u3 O3Y

Power (MutaHune)

HcTOYHMK MUTAHUS MEPEMEHHOT0 TOKA (/1 KaKA0ro 0J10Ka MUTAHUSA)

MOHIHOCTL B Bartax

Hanpsxenune

TennoBeinenEHNE

MakcuMasbHbIH OPOCOK TOKa

86 |

Hauyano paboTbl ¢ cuctemon

717 Bt (High Output)
502 Bt (Energy Smart)

90-264 B nepemeHHOro TOKa, aBTOMaTHYECKOE
HepeKIItoUeHue 1ana3oHos, 47-63 I'y

MakcumyM 2446,5 BTE/4 (High Output)

makcumyM 1712,9 BTE/4 (Energy Smart)

I1pu craHmapTHEIX MapaMeTpax NUTAIOLIEH CeTH U BO
BCceM paboueM Juana3oHe BHEIIHHUX apaMeTPoB

CHCTEMBbI OPOCOK TOKa MOXKET JOCTHTaTh 55 A nis
KaXkJ10ro 06JI0Ka MuTaHus B TeueHue He Oonee 10 Mc.



Power (MutaHue) (npodosmkeHue)

AKKyMYyJIITOpHBIe 6aTapen

CucremHast akkyMysaTopHas 6arapest Kpymias miockas akkymyasitopaas 6arapes CR 2032

Axxymynatop RAID (3axa3biBaercs
JIOTIOJIHUTENBHO)

3,0B

Brnok nonHo-nutHeBbIX Oatapeii 3,7 B

Pusnyeckne xapakTepucTmkm

Beicora

Iupuna

I'my6una

Macca (Maxc. KOHQUryparus)

Macca (mycToid)

4,26 em (1,68 nioiiva)

48,24 cM (18,99 mroiima) ¢ 3aluenKaMu CTOUKH
42,4 cm (16,7 nroiima) 6e3 3aLeNoK CTORKH

77,2 em (30,39 mroiima) ¢ 6lIoKaMHU MUTaHKS U
JIMIEBO# MTaHEeNbo

73,73 cM (29,02 nroiima) 6e3 GIOKOB MUTAHUS U
JIMLIEBOM MaHeIn

17,69 xr (39 dyHTOB)
13,25 kr (29,2 ¢pyHTOB)

YcnoBus akcnnyaTtauumu

MPUMEYAHUE: JononHuTtenbHyo MHgopMaumio 0 napaMmeTpax oKpyxatoLei
cpenbl Ans yCTaHOBKM onpeaeneHHoi KoHgUrypaumm cuctemMbl M. Ha BeG-caiite
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temmnepartypa

B mporecce pabotst

Bo BpEMs XpaHEHUS

OTHOCHTEJbHAsH BIAXKHOCTh

B mporecce pabotst

Bo BpEMs XpaHEHUS

Ot 10° 10 35°C (ot 50° g0 95°F) ¢ MakcuManbHOH
CKOPOCTbIO H3MeHeHust Temmneparypsl 10°C B yac
MPUMEYAHMUE: Ecnu BbicoTa Hag,
ypoBHEM Mops npesblwaeT 2950 ¢yToB,
MakcumanbHas paboyas TemnepaTypa
cHikaetcst Ha 1°F/550 dpyTosB.

Ot -40° 10 65°C (o1 -40° 10 149°F) ¢ MakcHUMaJIbHOM
CKOpPOCTHIO M3MeHeHHs Temmneparypbl 20°C B yac

Ot 20% 1o 80% (6e3 KoHIEeHCaLH) ¢ MAKCHMAaJIbHEIM
U3MeHeHHeM BiiaxxHOCTH 10%/4.

Ot 5% 110 95% (6e3 KoHJeHCaluK) ¢ MAKCHUMAJIbHBIM
u3MeHeHueM Biaaxunoctu 10%/4.
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YcnoBus akcnnyaTtauum (npodosnkeHue)

MaxkcumaibHas BUOpanus

B nipouecce paboth 0,26 Gmce B amanasoHe 5-350 I'i B TeueHue 5 MUHYT
npu paboyeit OpueHTalnK

Bo Bpems xpaHeHus 1,54 Gmc B nnanasone 10-250 ' B Teuenue 10 MunyT
TIpu 11060H opreHTauu

MaxkcuMmajbHas ylapHas HAarpy3Ka

B npouecce paGoTst IMonycuHyconnanbHOe yrapHOe BO3AEHCTBUE MPH
nroboii padoueit opuentaunu 31 G £5% u
JUTUTEIBHOCTH UMITylbea 2,6 Mc £10%

Bo Bpemst xpanenus IMonycuHyconaanbsHOe ynapHoe BO3IEHCTBUE CO BCEX
mecTd cTopoH 71 G +5% mpu JUTHTENbHOCTH
umnynsea 2 Mmc £10%

VnapHoe Bo3eHCTBHE C XapaKTePUCTUKON
HPSIMOYTONBHON (OPMEI €O BeeX IuecTd cTopoH 27 G u
M3MEHeHHeM CKopocTH 235 moiiMoB/c uiu Gonbire

BbicoTa Haj ypoBHeM Mops

B npornecce paboTbt Ot -16 10 3 048 M (ot —50 70 10 000 pyTOB)
MPUMEYAHWUE: Ecnu BbicoTa Hapg,
ypoBHeM Mops npesbiwaeT 2950 dyToB,
MakcumanbHas paboyas TemnepaTypa
cHmxaeTcs Ha 1°F/550 dyToB.

Bo Bpemst xpanenus Ot -16 1o 10 600 m (ot =50 o 35 000 ¢yToB)
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Sistemas Dell™
PowerEdge™ R610

Procedimientos iniciales
con el sistema
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Notas, precauciones y avisos

Q NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

A AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones o
incluso la muerte.

La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Dell, el logotipo de DELL y PowerEdge son marcas comerciales de Dell Inc.; Citrix y XenServer son
marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. o de una o varias de sus filiales, y puede estar registrada
en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y en otros paises. Intel y Xeon son marcas
comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros paises; Microsoft,
Hyper-V, Windows y Windows Server son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros paises. Red Hat y Enterprise Linux son marcas
comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises; SUSE es una marca
comercial registrada de Novell, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises. VMware es una marca
comercial registrada de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo E01S

Diciembre de 2008 N/P N686D Rev. A02



Instalacion y configuracion

A AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones
de seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de los rieles y del sistema en un rack

|=
N
N
N
N
N

Monte los rieles e instale el sistema en el rack siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacién del rack incluidas con el sistema.

Procedimientos iniciales con el sistema |
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)

Conecte ¢l teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegirese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion
4
el
£é i[?< }
Q Q ‘

<

\(%B\ N
i

Conecte los cables de alimentacidn al sistema y, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacién al monitor.

£

b
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Fijacion del cable de alimentacion

Doble el cable de alimentacion del sistema en forma de bucle, como se
muestra en la ilustracién, y fijelo con la correa proporcionada.

Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma eléctrica con
conexién a tierra o a otra fuente de energia, como por ejemplo un sistema
de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de
alimentacién (PDU).

Encendido del sistema

<Y
M

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores
luminosos de alimentacién deberian encenderse.
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Instalacion del embellecedor opcional

Instale el embellecedor (opcional).

Finalizacion de la instalacion del sistema
operativo

Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacion
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un
sistema operativo por primera vez, consulte la documentacién de instalacion
y configuracién del sistema operativo. Asegurese de que el sistema operativo
estd instalado antes de instalar hardware o software no adquirido con el
sistema.

94

Citrix® XenServer™ 5.0 con actualizacién 1 o posterior
Microsoft® Windows Server® 2008 HyperV™

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard y Enterprise
(x86 de 32 bits) Gold Edition

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise y Datacenter
(x64) Gold Edition

Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard y Premium
(x64) Edition

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard y Enterprise Edition
(x86 de 32 bits) con SP2
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*  Microsoft Windows Server 2003 Standard y Enterprise (x64) Edition
con SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard y Enterprise Edition
(x86 de 32 bits) con SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise y Datacenter
Edition (x64) con SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard y Premium
Edition con SP2

*  Red Hat® Enterprise Linux® ES y AS 4.7 (x86)

* Red Iat Enterprise Linux ES y AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux Server 5.2 (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux Server 5.2 (x86_64)

» SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX version 4.0 y 3.5, actualizacion 4 (si estd disponible)
*  VMware ESXi version 4.0 y 3.5, actualizacion 4 (si esta disponible)

[E4 NOTA: Para obtener la informacion més reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite www.dell.com.

Otra informacion atil

A AVISO: Consulte la informacion sobre normativas y seguridad suministrada con
el sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este
documento o constar en un documento aparte.

¢ En la documentacién del rack incluida con la solucién de rack se describe
como instalar el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién
sobre las caracteristicas del sistema y se describe c6mo solucionar
problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento
estd disponible en linea en la pdgina support.dell.com.
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* Enlos soportes multimedia suministrados con el ordenador se incluyen
documentacién y herramientas para configurar y administrar el sistema,
incluidas las relativas al sistema operativo, el software de administracion
del sistema, las actualizaciones del sistema y los componentes del sistema
que haya adquirido con su sistema.

Q NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.comy, si las hay,
léalas antes de proceder a la instalacién, puesto que a menudo sustituyen la
informacion contenida en otros documentos.

Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende algin procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no
funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.
Dell™ cuenta con una amplia oferta de formacion y certificacién de hardware.

Para obtener mds informacién, vaya a www.dell.com/training. Es posible que
este servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Informacion de la NOM (sélo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma

Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Numero de modelo:

Voltaje de
alimentacion:
Frecuencia:

Consumo eléctrico:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

E01S

100-240 V CA

50/60 Hz
6,1-32A
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Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador

Uno o dos procesadores Intel® Xeon® de dos
o cuatro nucleos

Bus de expansion

Tipo de bus

Ranuras de expansion mediante
tarjeta vertical:
Tarjeta vertical 1 (tarjeta vertical
central)

Tarjeta vertical 2 (tarjeta vertical
izquicerda)

PCI Express de segunda generacion

(Ranura 1) Un enlace x8 de altura completa
y de media longitud

(Ranura 2) Un enlace x8 de altura completa
y de media longitud

NOTA: Las dos ranuras admiten hasta 25 W,
pero en el sistema sélo se puede instalar una
tarjeta de 25 W a la vez. Si se instalan dos
tarjetas, una puede ser de 25 W, pero la otra
debera ser de 15 W o menos.

Memoria

Arquitectura

Z.6calos de médulo de memoria

Capacidades del modulo de memoria

RAM minima
RAM mixima

Moédulos DIMM DDR3 ECC registrados

o sin bufer a 800, 1 066 o 1 333 MHz
Compatibilidad con funcionamiento con
optimizacién de memoria o ECC avanzada

Doce de 240 patas

Moédulos UDIMM de 1 0 2 GB;
moédulos RDIMM de 2, 4 u 8 GB duales,
no duales o cuddruples

1 GB con una tnica CPU

96 GB (con médulos RDIMM de 8 GB) o
24 GB (con médulos UDIMM de 2 GB)
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Unidades

Unidades de disco duro

Unidad de disquete
Unidad 6ptica

Unidad flash

Hasta seis unidades de disco duro internas
SAS o SATA de 2,5 pulgadas y de intercambio
activo con compatibilidad con el plano
posterior

Unidad USB externa opcional de 1,44 MB

Una unidad de DVD-ROM o DVD+RW
SATA interna opcional reducida

Unidad de DVD USB externa opcional
NOTA: Los dispositivos de DVD son sélo
de datos.

Unidad USB interna opcional

Tarjeta de memoria Secure Digital (SD)
interna opcional

Tarjeta de memoria SD externa opcional

Conectores

Parte posterior
NIC
Serie
USB
Video

Tarjeta VFlash externa opcional

Parte frontal
Video
USB
Internos
USB
Médulo Secure Digital (SD) interno

Cuatro RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
9 patas, DTE, compatible con 16550

Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
VGA de 15 patas

Una ranura para tarjeta de memoria flash

opcional con iIDRACG6 Enterprise

VGA de 15 patas
Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0

Uno de 4 patas compatible con USB 2.0

Una ranura para tarjeta de memoria flash
opcional con el médulo SD interno
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Video

Tipo de video

Memoria de video

Matrox G200 integrado
§ MB compartida

Alimentacion

Fuente de alimentacién de CA (por fuente de alimentacién)

Potencia

Voltaje

Disipacion de calor

Corriente de conexién mdxima

Baterias
Bateria del sistema

Baterfa RAID (opcional)

717 W (alto rendimiento)
502 W (uso inteligente de energia)

90-264 V CA, autoajustable, 47-63 Hz
2446,5 BTU/h (717,00 W) como méximo

(alto rendimiento)
1712,9 BTU/h (502 W) como méximo
(uso inteligente de energia)

En condiciones normales de linea y en todo el
rango operativo del sistema, la corriente de la
conexion puede alcanzar 55 A por cada fuente
de alimentacién durante 10 ms o menos.

Bateria de tipo botén de litio CR2032 de 3V
Bateria litio-ion de 3,7 V

Caracteristicas fisicas

Altura

Anchura

Profundidad

Peso (configuracién méxima)

Peso (vacio)

4,26 cm

48,24 cm con los pestillos del rack
42,4 cm sin los pestillos del rack

77,2 cm con las fuentes de alimentacién
y el embellecedor
73,73 cm sin las fuentes de alimentacién
y el embellecedor

17,69 kg
13,25 kg
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Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas
a configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura
En funcionamiento De 10 °C a 35 °C con una gradacion de
temperatura méxima de 10 °C por hora
NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m,
la temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 0,55 °C cada 167,6 m.
Almacenamiento De —40 °C a 65 °C con una gradacién de

temperatura méxima de 20 °C por hora

Humedad relativa

En funcionamiento Del 20 al 80% (sin condensacién) con una
gradacién de humedad maxima del 10%
por hora

Almacenamiento Del 5 al 95% (sin condensacién) con una
gradacion de humedad maxima del 10%
por hora

Vibracién maxima
En funcionamiento 0,26 Grms de 5 a 350 Hz durante 5 minutos

en las orientaciones de funcionamiento

Almacenamiento 1,54 Grms de 10 a 250 Hz durante
10 minutos en todas las orientaciones
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Impacto méaximo

En funcionamiento Impacto en semionda sinusoidal en todas
las orientaciones de funcionamiento de 31 G
+/-5% con duracién de pulso de 2,6 ms

+/~-10%

Almacenamiento Impacto en semionda sinusoidal en los seis
laterales de 71 G +/-5% con duracién de
pulso de 2 ms +/~10%

Impacto en onda cuadrada en los seis laterales
de 27 G con cambio de velocidad a 6 m/s

o0 superior
Altitud
En funcionamiento De -16a3 048 m
NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m,
la temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 0,55 °C cada 167,6 m.
Almacenamiento De -16a 10 600 m
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Dell™ PowerEdge™ R610
Sistemleri

Sisteminizi
Kullanmaya Baslarken
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar
ve Uyarilar

Q NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimci
olacak énemli bilgiler verir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar,
fiziksel yaralanma veya 6lim tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler dnceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2008 Dell Inc. Tiim haklar1 sakhdir.

Dell Inc.'in yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde ¢ogaltilmasi kesinlikle yasaktir.

Dell, DELL logosu ve PowerEdge Dell Dell Inc.'in ticari markalaridir; Citrix ve XenServer Citrix
Systems Inc.'in ticari markalari ve/veya yan kuruluslaridir ve Birlesik Devletler Patent ve Ticari Marka
Biirosunda ve baska tilkelerde tescillenmis olabilirler. Inte/ ve Xeon Birlesik Devletlerde ve diger
tilkelerde, Intel Corporation'm tescilli ticari markalaridir. Microsoft, Hyper-V, Windows ve Windows
Server Microsoft Corporation'm ABD'deki ve/veya diger iilkelerdeki ticari markalar1 veya tescilli
markalaridir. Red Hat ve Enterprise Linux Red Hat Inc.':n Birlesik Devletler ve diger tilkelerdeki
tescilli markalidir; SUSE Birlesik Devletlerde ve diger iilkelerde Novell, Inc.'in tescilli bir ticari
markasidir. VMware VMware, Inc.'in ABD'deki ve/veya diger yargi bolgelerindeki tescilli ticari
markasidir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da iirtinlerine atifta bulunmak i¢in bagka ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin disindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hi¢bir miilkiyet hakki olmadigini beyan eder.

E01SModeli
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Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: izleyen islemleri uygulamadan 6nce sistemle birlikte gelen

glivenlik yonergelerini okuyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikartin ve tiim pargalarin tamam olup olmadigimn
kontrol edin.

Raylari ve Sistemi Rafa Monte Etme

Raylarin ve sistemin rafa montajini sistemle birlikte saglanan giivenlik
yonergelerini ve raf montaj yonergelerini izleyerek gerceklestirin.

Sisteminizi Kullanmaya Baslarken
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istege Bagl — Klavye, Fare ve Monitoriin Baglanmasi

Klavye, fare ve monitorii baglayin (istege bagli).

Sisteminizin arkasindaki konnektorlerde her konnektore hangi kablonun
takilacagini gosteren simgeler bulunur. Monitoriin kablo konnektoriinde
bulunan vidalari (varsa) mutlaka sikin.

Gii¢ Kablolarini Birlestirme

£
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Sistemin gii¢ kablolarinin sisteme baglantisini yapin ve bir monitor
kullaniliyorsa monitériin gii¢ kablosunun monitére baglantisini gergeklestirin.
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Gii¢ Kablosunu Sabitleme

Sistemin gii¢ kablosunu resimde gosterildigi gibi biikiin ve kabloyu sistemle
birlikte verilen seridi kullanarak destege sabitleyin.

Gig kablolarinin diger ucunu toprakli bir elektrik prizine veya kesintisiz gii¢
kaynagi (UPS) veya gii¢ dagitim birimi (PDU) gibi ayr1 bir gli¢ kaynagina takin.

Sistemi A¢ma

Sistem ve monit6r {izerindeki gii¢ diigmesine basin. Gii¢ gostergeleri yanacaktir.
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istege Bagl Gergevenin Takilmasi

Cergeveyi takin (istege bagli).

isletim Sistemi Kurulumunu Tamamlayin

Onceden yiiklenmis isletim sistemi ile satin aldiysaniz, sistemle birlikte
saglanan isletim sistemi belgelerine bakin. Isletim sistemini ilk kez
yiiklityorsaniz igletim sisteminize iligkin kurulum ve yapilandirma belgelerine
bakin. Sistemle birlikte satin almadiginiz diger donanim ya da yazilimi
yiiklemeden 6nce igletim sisteminin yiiklii oldugundan emin olun.
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Citrix® XenServer " 5.0 'i hotfix ya da daha sonrast ile
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-VTM

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standart ve Enterprise (32-bit x86)
Gold siiriimleri

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standart, Enterprise ve Datacenter
(x64) Gold siirtimleri

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standart ve Premium ( x64)
stirtimleri

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standart ve Enterprise (32-bit x86)
SP2 dahil siirtimleri

Microsoft Windows Server 2003, Standart ve Enterprise (x64) SP2 dahil
Stirtiimleri
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Microsoft Windows Server 2003 R2 Standart ve Enterprise (32-bit x86) SP2
dahil siirtimleri

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standart, Enterprise ve Datacenter (x64)
SP2 dahil Siirtimleri

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standart ve Premium
SP2 dahil siiriimleri

Red Hat® Enterprise Linux® ES ve AS 4.7 (x86)

Red Hat Enterprise Linux ES ve AS 4.7 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) SP2
VMware® ESX Version 4.0 ve 3.5, Update 4 (mevcut iken)
VMware ESXi Version 4.0 ve 3.5, Update 4 (mevcut iken)

NOT: Desteklenen igletim sistemlerine iligkin en son bilgiler igin bkz.
www.dell.com.

Ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte gelen giivenlik ve diizenleyici bilgilere

bakin. Garanti bilgileri bu dokiiman iginde ya da ayr bir dokiimanda
sunulabilir.

Raf ¢oziimiiniiz ile birlikte gelen raf belgeleriniz sisteminizi bir rafa nasil
takacaginizi agiklar.

Donanmm Kullanict El Kitabi sistem 6zellikleri tizerine bilgiler icermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin yiiklenmesi ve degistirilmesi
iglemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belge ¢cevrimici olarak
support.dell.com adresinde bulunmaktadir.

Sisteminiz ile birlikte gelen, isletim sistemi, sistem yonetimi yazilimi, sistem
giincellemeleri ve sisteminiz ile birlikte satin aldiginiz sistem bilesenleri
dahil sisteminizi yapilandirma ve yonetme belgelerini ve araglarini saglayan
herhangi bir ortam.

Q NOT: Daima giincellemeleri support.dell.com adresinden kontrol
edin ve genellikle diger belgelerdeki bilgilerin daha glinceli olan
glincellemeleri okuyun.
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Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir prosediirii anlamazsaniz veya sistem beklediginiz gibi
¢alismazsa, bkz. Donanim Kullanici EI Kitabi. Dell™ kapsamli donanim egitimi
ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi icin bkz. www.dell.com/training.

Bu hizmet tiim boélgelerde sunulmamaktadir.

Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi

Bir veya iki dort- ya da ¢ift-gekirdek Intel®
Xeon ™~ iglemciler

Genigletme Veriyolu

Veriyolu tiirii

Yiikseltici kart1 aracihgiyla
genisleme yuvalari

Yiikseltici 1 (Merkez Yiikseltici)

Yiikseltici 2 (Sol Yiikseltici)

PCI Express Generation 2

(Kart 1) Bir tam yiikseklikte, yarim uzunlukta
x8 baglantist

(Kart2) Bir tam yiikseklikte, yarim uzunlukta
x8 baglantist

NOT: Her iki kart da 25 W'a kadar
destekler, ancak tek seferde 25-W'luk bir
kart sisteme takilabilir. iki kart kuruluyken,
25-W'luk bir kart takilabilir ancak diger kart
15 W veya altinda olmalidir.

Bellek

Mimari

Bellek modiilii soketleri

Bellek modiilii kapasiteleri

800, 1066 veya 1333 MHz DDR3 kayitli ya da
tamponsuz Hata Dogrulama Kodu (ECC)
DIMM'leri. Gelismis ECC veya bellegi
gelistirilmis isletimin desteklenmesi.

On iki 240-pimi

1 GB veya 2 GB UDIMM'ler
2 GB, 4 GB veya 8 GB RDIMM'ler, tek-, cift-,
dort- segenekli
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Bellek (devami)

Minimum RAM Basit bir CPU ile 1 GB

Maksimum RAM 96 GB (8 GB RDIMM'lerle) veya
24 GB (2, GB UDIMMlerle);

Siiriiculer
Sabit siirtictiler Alt1 2.5-in¢e kadar, dahili, ¢alisirken sokiiliip
takilabilen arka panel destekleyicili SAS veya
SATA sabit siirticiileri
Disket siiriicti istege bagh harici USB 1,44 MB siiriicii
Optik siirticti Bir adet istege bagli ince SATA DVD-ROM
veya DVD+RW siiriicii
Istege bagli harici USB DVD
NOT: DVD cihazlari sadece veriye
dayalidir.
Flash siiriicii Istege bagh dahili USB
Istege bagh dahili Giivenli Dijital (SD) bellek
kart1
Istege bagl harici SD bellek kart:
Konektorler
Arka
NIC Dort RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Seri 9-pin, DTE, 16550 uyumlu
USB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video 15 pin VGA

Istege bagli harici VFlash bellek kart:i iDRAC6 Enterprise ile birlikte bir adet istege
bagli flash bellek karti yuvasi

On
Video 15 pin VGA
USB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
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Konektorler (devami)

Dabhili
USB Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu

Dahili glivenli dijital (SD) modiili ~ Dahili SD modiile sahip bir adet istege bagl
flash bellek kart1 yuvasi

Video
Video tiirii Biitiinlesik Matrox G200
Video bellegi 8 MB paylasimli
Power (Giig)
AC Gii¢c Kaynagi (her bir giic kaynag i¢in)
Watt Degeri 717 W (Yiksek Cikis)
502 W (Energy Smart)
Gerilim 90-264 VAC, otomatik voltaj ayarli, 47-63 Hz
Is1 dagitimi 2446,5 BTU/saat maksimum (Yiksek Cikis)

1712,9 BTU/saat maksimum (Energy Smart)

Maksimum bosalma akimi Tipik hat kosullari altinda ve tiim sistemin
cevre caligma araligi boyunca, bosta devreye
girme akimi 10msn ya da daha kisa bir siire
icin gii¢ kaynagi bagina 55 Ampere ulagabilir.

Piller
Sistem pili CR 2032 3,0 V lityum diigme pil
RAID pil (istege bagli) 3.7-V lityum iyon pil takimi

Fiziksel Ozellikler

Yiikseklik 4,26 cm. (1,68 ing)

Genislik 48,24 cm (18,99 ing) raf kilitleri ile
42,4 cm (16,69 ing) raf mandallari olmadan

Derinlik 77,2 em (30,39 ing) gii¢ kaynag1 ve gergeve ile
73,73 (29,02 ing) gii¢ kaynagi ve cergeve
olmadan

Agirlik (maksimum yapilandirma) 17,69 kg (39 Ib)

Agirlik (bos durumda) 13,25 kg (29,2 1b)
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Cevre Ozellikleri

NOT: Belli sistem yapilandirmalarinin gevre énlemleri hakkinda ilave bilgi igin,
bkz. www.dell.com/environmental_datasheets

Temperature (Sicakhik)

Calisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C (50° - 95°F)

NOT: 2950 fitten fazla yiikseklikler igin,
maksimum calisma sicakhgdi 1°F/550 ft.

duger.
Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli
—40° - 65°C (-40° - 149°F)
Bagil Nem
Calisma Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %80 (yogusmasiz)
Depolama Saatte maksimum %10'luk nem degisimli

%5 - %95 (yogusmasiz)
Maksimum titresim

Caligma Calisma yonlerinde 5 dakika boyunca
5-350 Hz'den 0,26 Gms'e kadar

Depolama Tiim yo6nlerde 10 dakika boyunca
10-250 Hz'den 1,54 Gms'e kadar

Maksimum sarsinti

Calisma Tim ¢alisma y6nlerinde 2,6 ms +/- %10 darbe
stiresi ile birlikte 31 G +/- %5 yarim sintis
sarsintist

Depolama Tiim alt kenarinda 2 ms +/- %10 'luk darbe
siiresi ile birlikte 71 G +/- %5 yarim siniis
sarsintisi

Alt1 tarafin hepsinde 235 ing/sn veya daha
biiyiik hiz degisimine sahip kare dalga sarsint1
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Gevre Ozellikleri (devami)

Yiikseklik
Calisma —16 -3.048 m (50 - 10.000 ft)
NOT: 2950 fitten fazla yukseklikler igin,
maksimum g¢alisma sicakhgi 1°F/550 ft.
duser.
Depolama —16 - 10.600 m (—50 - 35.000 ft)
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